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Manipulace uvnitr pocitaCe

Témata:

Bezpecnostni opatreni
Pred manipulaci uvnitf pocitace
Po manipulaci uvnitf poCitace

Bezpecnostni opatreni

Kapitola o bezpecnostnich opatfenich popisuje hlavni kroky, které je tfeba podniknout pfed zahajenim jakékoli demontaze.

Pred veSkerymi montazemi a opravami, jez zahrnuji demontaz a op&tovnou montéz, si prostudujte nasledujici bezpecnostni opatfeni:

Systém a vSechna k nému pfipojena periferni zafizeni vypnéte.
Systém a vSechna k nému pripojena periferni zarizeni odpojte od napéjeni stfidavym proudem.
Od systému odpojte viechny sitové, telefonni a komunikacni kabely.

Pri praci uvnitr jakéhokoli notebooku pouzivejte antistatickou servisni soupravu, kteréd chrani pred poskozenim statickou elektfinou
(ESD).

Kazdou souc¢ast po demontézi umistéte na antistatickou podlozku.
Noste obuv s nevodivou gumovou podrazkou. Snizite tim riziko Urazu elektrickym proudem.

Pohotovostni napajeni

Produkty Dell s pohotovostnim napéajenim je nutné pred otevrenim jejich krytu odpojit od napajeciho zdroje. Systémy s pohotovostnim
napajenim jsou pod napétim i tehdy, kdyz jsou vypnuté. Toto vnitfni napajeni umoznuje systém na déalku zapnout (funkce Wake on LAN)
nebo prepnout do rezimu spanku a nabizi dalSi pokrocilé funkce pro fizeni spotfeby.

Odpojenim, stisknutim a pridrzenim tlacitka napéajeni na 15 sekund by se mél vybit zbytkovy ndboj v zékladni desce. notebook.

Vodivé propojeni

Vodivé propojeni je zplsob pripojeni dvou ¢i vice uzemriovacich vodicl ke stejnému elektrickému potencidlu. K jeho vytvoreni pouzijte
antistatickou servisni soupravu. Propojovaci vodic je tfeba pfipojit k holému kovu, nikoli k lakovanému nebo nekovovému povrchu. Poutko na
zapésti si musite Fadné upevnit a musi byt v kontaktu s vasi pokozkou. Pred vytvorenim vodivého propojeni si sundejte veskeré Sperky
(napf. hodinky, ndramky &i prsteny).

Elektrostaticky vyboj — ochrana ESD

Statické elektfina predstavuje vyznamné riziko pfi manipulaci s elektronickymi sougastmi, zejména pak s citlivymi dily, jako jsou rozsifovaci
karty, procesory, pamé&tové moduly DIMM nebo systémové desky. Pouhé velmi malé vyboje statické elektfiny dokaZou obvody poskodit
zpUsobem, ktery na prvni pohled neni patrny, ale m{ze zpUsobovat ob&asné problémy Ci zkraceni Zivotnosti produktu. Neustéle rostouci
poZadavky na niZsi spotfebu a vySSi hustotu zplsobuji, Ze se ze statické elektfiny stavé stéle vétsi problém.

Vzhledem ke zvySené hustoté polovodicd jsou posledni produkty spole¢nosti Dell nachyIn€jsi na poSkozeni statickou elektfinou. Z toho
ddvodu jiz nékteré drive schvalené postupy manipulace s dily nadéle nelze uplatriovat.



Poskozeni statickou elektfinou mize zplsobovat dva typy poruch — katastrofické a obcasné.
Katastrofické — Katastrofické poruchy predstavuii priblizné 20 % poruch zplsobenych statickou elektfinou. Takové poruchy zplsobuji
okamzité a UpIné vyrazeni zafizeni z provozu. Prikladem katastrofické poruchy je zasah pamé&tového modulu DIMM statickou elektfinou,
jehoz disledkem je pfiznak ,,No POST / No Video" (Zadny test POST / Zadné video) doprovéazeny zvukovym signalem, jenz znadi
chybgjici nebo nefunkéni pamét.

Obd&asné — Obc¢asné poruchy predstavuji pfiblizné 80 % poruch zplsobenych statickou elektrinou. Ve vétsing pripadd tyto poruchy
nejsou okamzité rozeznatelné. Pamétovy modul DIMM je zasaZen statickou elektfinou, ale trasovani je pouze oslabeno a navenek
nevykazuje zndmky poskozeni. Oslabend trasa se mUZe tavit celé tydny ¢i mésice a béhem toho miZe dochézet ke zhorSovani integrity
pameéti, ob&asnym chybam atd.

Jesté obtiznéji rozpoznatelnym a odstranitelnym druhem poskozeni jsou takzvané latentni poruchy.

Poskozeni statickou elektfinou mlZete predejit nésledujicim zplsobem:

Nasad'te si antistatické poutko na zapésti, které je fadné uzemnéno pomoci vodice. PouZiti antistatickych poutek na zapésti bez
uzemnéni pomoci vodice nadale neni povoleno, protoze neumoznuje odpovidajici ochranu. Dotykem Sasi pfed manipulaci s dily nezajistite
odpovidajici ochranu sou¢ésti, jez jsou VUG statické elektring obzvlast citlivé.

Se v8emi soucastmi, které jsou citlivé na elektrostatické vyboje, manipulujte v oblasti, kde nehrozi kontakt se statickou elektfinou. Pokud
je to mozné, pouzijte antistatické podlahové podlozky a podlozky na pracovni stUll.

Soucést citlivou na elektrostatické vyboje vyjméte z antistatického obalu az tehdy, kdyz budete pripraveni ji nainstalovat v pocitaci. Pred
rozbalenim antistatického obalu odstrarite ze svého téla statickou elektfinu.

Soucést citlivou na elektrostatické vyboje pred pfepravou umistéte do antistatické nadoby nebo obalu.

Antistaticka servisni souprava

Nemonitorovana servisni souprava je nej¢astgji pouzivanou servisni soupravou. Kazdé servisni souprava sestava ze t¥i hlavnich souc¢asti:
antistatické podlozky, poutka na zapésti a propojovaciho vodice.

Soucasti antistatické servisni soupravy

Soucésti antistatické servisni soupravy jsou nasledujici:

Antistaticka podloZka — Antistaticka podloZka je elektricky nevodivéa a pri servisnich zékrocich slouZi k odkladani dilti. Pred pouzitim
antistatické podlozky je tfeba si Fadné nasadit poutko na zapesti a propojovacim vodicem je pripojit k této rohozce nebo jakémukoli
holému plechovému dilu systému, na kterém pracujete. Jakmile budete takto radné pfipraveni, nahradni dily Ize vyjmout z antistatického
obalu a umistit pfimo na podlozku. Dilim citlivym na statickou elektfinu nic nehrozi, pokud je mate v ruce, na antistatické rohozce,

v systému nebo v obalu.

Poutko na zapésti a propojovaci vodi¢ — Poutko na zapésti Ize propojovacim vodi¢em pripojit primo k holému plechovému dilu
hardwaru (pokud antistatickd podloZka neni potfeba) nebo k antistatické podlozce, jeZ chrani hardware, ktery jste na ni umistili.
Fyzickému propojeni poutka na zapésti, propojovaciho vodice, vasi pokozky, antistatické podlozky a hardwaru se fika vodivé propojeni.
Pouzivejte pouze servisni soupravy s poutkem na zapésti, podlozkou a propojovacim vodicem. Nikdy nepouzivejte poutka na zapésti bez
vodice. Méjte vzdy na paméti, Ze vnitini vodiCe poutka na zapésti jsou nachylné na bézné opotrebeni a musi byt pravidelné kontrolovéany
prislusnou zkouSeckou, aby nedoslo k nechténému poskozeni hardwaru statickou elektfinou. Poutko na zapésti a propojovaci vodic
doporucujeme prezkusovat jednou tydné.

ZkouSecka antistatického poutka na zapésti — \/odiCe uvnitr antistatického poutka se postupem ¢asu opotiebovavaiji. Pokud pouzivate
nemonitorovanou servisni soupravu, poutko na zapésti doporucujeme prezkuSovat pred kazdym servisnim zakrokem a nejméné jednou
tydné. Nejlépe se k tomu hodi zkouSeCka poutek na zapésti. Pokud vlastni zkouSeCku poutek na zapésti nemate, zeptejte se, jestli ji
nemaji ve vasi oblastni poboc¢ce. Chcete-li poutko na zapésti prezkouset, pripojte je propojovacim vodi¢em ke zkouSecce a stisknéte
prislusné tlacitko. Pokud zkouska dopadne Usp&sng, rozsviti se zeleny indikator LED, pokud nikoli, rozsviti se Cerveny indikator LED

a ozve se zvukova vystraha.

Izolaéni prvky — Zarizeni citliva na statickou elektrinu (napr. plastové kryty chladic¢l) je nezbytné nutné udrzovat v dostatec¢né
vzdalenosti od vnitfnich dild, které slouZi jako izolatory a ¢asto jsou velmi nabité.

Pracovni prostfedi — Pred pouzitim antistatické servisni soupravy posudte situaci na pracovisti u zakaznika. Napriklad pfi servisu
serverl se souprava pouzivé jinym zplsobem neZ pfi servisu stolnich a pfenosnych pocitacl. Servery jsou obvykle umistény ve stojanu
v datovém centru, zatimco stolni a pfenosné pocitace se obvykle nachazeji na stolech v kancelafich ¢i kancelarskych kaéjich. K praci
vzdy zvolte velkou, otevienou a rovnou plochu, na které se nic nenachézi a kam se antistaticka souprava spole¢né s opravovanym
systémem snadno vejdou. Na pracovisti by také nemély byt zadné izolacni prvky, které by mohly zplsobit zasah statickou elektrinou.
Pred manipulaci s jakymikoli hardwarovymi souc¢astmi je nutné veskeré izolatory v pracovni oblasti (jako je polystyren Ci jiné plasty) vzdy
umistit do minimalni vzdalenosti 30 centimetrt (12 palcl) od citlivych dil.



Antistaticky obal — VeSkera zarizeni citliva na statickou elektrinu musi byt pfepravovana a predavana v antistatickém obalu. Doporucuje
se pouziti kovovych staticky stinénych oball. PoSkozenou souc€ast je tfeba vrétit ve stejném antistatickém obalu, v jakém jste obdrzeli
nahradni dil. Antistaticky obal je nutné pfehnout a zalepit lepici paskou. Také je nutné pouzit pénovy obalovy materiél, ktery byl soucasti
baleni ndhradniho dilu. Zafizeni citliva na statickou elektfinu vyjméte z obalu pouze na pracovnim povrchu, ktery chrani pfed statickou
elektfinou. Tato zarizeni nikdy neumistujte na antistaticky obal, protoze antistatické stinéni funguje pouze uvniti tohoto obalu. Soucasti
vzdy drzte v ruce nebo umistéte na antistatickou podlozku, do systému nebo do antistatického obalu.

Preprava citlivych sougasti — Prepravované soucasti (napf. nahradni dily nebo dily vracené spolecnosti Dell), které jsou citlivé na
statické elektfinu, je bezpodmine&né nutné chranit v antistatickych obalech.

Shrnuti ochrany pred statickou elektfinou

Doporucuije se, aby vSichni technici pfi servisnich zakrocich na produktech Dell vzdy pouZivali bézné antistatické poutko na zapésti
s propojovacim uzemnovacim vodi¢em a antistatickou podlozkou. Déle je nezbytné nutné, aby technici pfi servisu chranili citlivé sou¢asti od
vSech izolator( a aby k prepraveé téchto soucasti pouzivali antistatické obaly.

Preprava citlivych soucasti

Prepravované soucasti (napr. nahradni dily nebo dily vracené spolecnosti Dell), které jsou citlivé na statickou elektfinu, je bezpodminecné
nutné chranit v antistatickych obalech.

Zvedani vybaveni

Pri zvedani t&ézkého vybaveni se fidte nasledujicimi pokyny:

Nezvedejte pfedméty o hmotnosti piekracujici 50 liber. VZdy vyuzZijte pomoc dalSich lidi nebo mechanického
zvedaciho zafizeni.

Nohama se pevné zaprete. Rozkro¢te se s chodidly do stran na stabilnim povrchu.

Zatnéte brisni svaly. BFiSni svaly pfi zvedani podepiraji vasi pater, ¢imz kompenzuji plisobeni tihy zvedaného pfedmétu.
Ke zvedani vyuZijte silu svych nohou, nikoli zad.

Zvedany predmét si drzte u téla. Cim blize jej budete mit k patefi, tim méné budete namahat sva zada.

g DN -

PFi zvedani ¢i pokladani pfedmétu drzte zada rovné. Zvedany pfedmét nezatézujte vlastni vahou. PFi zvedani nekrutte svym télem ani
z&dy.

6  Stejnymi pokyny, avSak v opacném poradi, se fidte pri pokladani predmétu.

Pred manipulaci uvnitfr pocitace

Ujistéte se, ze je pracovni povrch rovny a &isty, aby nedoslo k poskrabani krytu pocitaCe.
Vypnéte pocitac.
Je-li pocita¢ pripojen k dokovacimu zafizeni, odpojte jej.

DN -

Odpojte v8echny sitové kabely od pocitace (pokud jsou k dispozici).

Pokud pocita¢ ma port RJ45, odpojte sitovy kabel jeho vytaZenim z pocitace.
Odpojte pocita a vSechna pripojena zarizeni od elektrickych zasuvek.

3 O

Otevrete displej.
7 Stisknutim a podrzenim tlaCitka napajeni po nékolik sekund uzemnéte zakladni desku.

Aby nedoslo k Grazu elektrickym proudem, odpojte pocita¢ pfed provedenim kroku €. 8 ze zasuvky.

Aby nedoslo k elektrostatickému vyboji, pouzijte uzemiiovaci ndramek nebo se opakované dotykejte
nenatfeného kovového povrchu, kdyz se dotykate konektoru na zadni strané pocitace.

8  Vyjméte z piislusnych slotl vSechny nainstalované karty ExpressCard nebo Cipové karty.



Po manipulaci uvnitr pocitace

Po dokon&eni montaze se ujistéte, Ze jsou pripojena vSechna externi zafizeni, karty a kabely. UCirite tak dfive, nez zapnete poditac.

Chcete-li se vyhnout po§kozeni pocitace, pouZivejte pouze baterii, ktera byla vytvorena pro tento pocita¢ Dell.
NepouzZivejte baterie vytvorené pro jiné poéitace Dell.
1 Vlozte baterii.
2 Nasad'te spodni kryt.

Pripojte veskera externi zafizeni, napfiklad replikator portd nebo multimedialni zakladnu, a nainstalujte vSechny karty, napriklad kartu
ExpressCard.

4  Pripojte k pocitaci viechny telefonni nebo sitové kabely.

Chcete-li pfipojit sitovy kabel, nejprve pripojte kabel do sitového zafizeni a teprve poté do poéitace.
5  Pripojte pocitac a vSechna pripojena zarizeni do elektrickych zasuvek.
6  Zapnéte pocitac.



Demontaz a opetovna montaz

b4 r 4 y 4 [ ]
Doporucené nastroje
Postupy uvedené v tomto dokumentu vyzaduiji pouziti nasledujicich nastrojd:
kfizovy Sroubovék ¢. O
kriZovy Sroubovék ¢. 1
plastova jehla

® | POZNAMKA: Sroubovak #0 je urden pro &rouby 0-1 a roubovak #1 pro Srouby 2-4.

Seznam velikosti Sroubu

Tabulka 1. Seznam velikosti Sroubl

Soucastka M2x2 M2x20D | Mx3 M2x4 M2,6x2,5 | M2,5x5 M2,0x5,5 | M3x3 2.0D
B5(Ni) 0.8+2.2L
K 5D .8T
UC NL
Levy a pravy drzak zaveésu 2 8
ke krytu displeje LCD
Levy a pravy drzék zaveésu 2 6

ke krytu displeje LCD

Modul LCD ke krytu LCD 4

TP DOME SUPP BRK k 2
opérce pro dlan

CLICKPCB_SUPP_BRK_A 4
SSY k opérce pro dlan

Chlazeni (graficky 3
procesor) k zakladni desce
(pro DSC)

Drzak typu C k zakladni 1
desce

Drzak pevného disku k 4
modulu pevného disku

Napajeci konektor k 1
opérce pro dlan

Zakladni deska k opérce 1
pro dlar




N

Vypinag k opérce pro dlan

N

Deska napajeni k opérce
pro dlar

Deska VGA k opérce pro 2
dlan

Deska WWAN k opérce 2
pro dlar

Deska 1O k opérce pro dlan 1

Levy a pravy drzak zaveésu 6
k opérce pro dlan

Drzak pevného disku k
opérce pro dlan

Ventilator k opérce pro 3
dlany

Baterie k opérce pro dlari 5

Modul WLAN k z&kladni 1

desce

Modul WWAN k desce 1

WWAN

Disk SSD k opérce pro
dlar

Drzak FP k opérce pro 1
dlani

Zakladna k levé a pravé
desce zavésU a k opérce
pro dlar

Drzak na kartu SIM

Demontaz drzaku karty SIM — modely WWAN

1 Postupujte podle pokynd v Easti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Otevrete kryt slotu na kartu SIM na pravé strané systému.



N

3 VloZte konec kancelarské sponky do otvoru ve slotu na drzak karty SIM a poté drzak karty SIM vytdhnéte a vyjméte.

R

Instalace drzaku karty SIM — modely WWAN

1 Srovnejte a zatladte drzak na kartu SIM zpét do slotu pro drzak na kartu SIM.
2 Zavrete kryt slotu na kartu SIM.
3 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Karta SD - volitelna

Karta SD je volitelna soucast. Karta SD je pouze v systémech dodavanych s kartou WWAN.

Demontaz karty SD — modely WWAN

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 ZatlaCte na kartu SD, dokud nevyskodi ze slotu, a poté ji vyjméte ze systému.
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Instalace karty SD — modely WWAN

1 Zasurite kartu SD do slotu, dokud se neozve cvaknuti a karta se nezajisti.
2 Postupuijte podle pokynt v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Spodni kryt

Sejmuti spodniho krytu

1 Postupuijte podle pokyn v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte drzak karty SIM (modely s pripojenim WWAN).
3 Postup pri sejmuti spodniho krytu:
a Uvolnéte 10 Sroubl M2,5 , které upevriuji spodni kryt k pod&itaci .

b Uvolnéte spodni kryt z pravého horniho rohu [1] a postupné uvolriujte vnéjsi okraje spodniho krytu ve sméru hodinovych rucicek

(2].
@l POZNAMKA: K uvoln&ni krytu z okraje miZe byt nutné pouZit plastovou jehlu [1].



4

Zvednéte spodni kryt z pocitacCe.

DemontaZ a opétovna montaz
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Montéaz spodniho krytu

Zarovnejte spodni kryt s otvory pro Srouby na pocitaci.
Zatlacte na okraje krytu tak, aby zaklapl na misto.

Pripevnéte spodni kryt k pocitadi dotazenim 10 Sroubl M2.5x.
Nainstalujte drzak karty SIM (modely WWAN).

Postupujte podle pokynd v Easti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Baterie

o N NN -

Bezpec€nostni opatreni tykajici se lithium-iontové baterie

Pri manipulaci s lithium-iontovymi bateriemi postupujte opatrné.

Pred vyjmutim ze systému baterii co nejvice vybijte. Staci ze systému odpajit sitovy adaptér a nechat baterii vybit.
Nerozbijejte, neupoustéjte, nedeformuijte ani neprobijejte baterii cizimi objekty.

Nevystavuijte baterii vysokym teplotam a nerozebirejte bateriové sady a ¢lanky.

Nevyvijejte tlak na povrch baterie.

Neohybejte baterii.

Nepouzivejte k vypaceni nebo vytazeni baterie zadné nastroje.

Pokud se baterie zasekne v zafizeni nasledkem vybouleni, nepokouSejte se ji uvolnit; propichnuti, ohnuti nebo rozbiti lithium-iontové
baterie mize byt nebezpecné. V takovém pripadé by mél byt vyménén cely systém. Asistenci a dalsi pokyny ziskate zde: https://
www.dell.com/support.

Vzdy objednavejte originaini baterie na strankach https://www.dell.com nebo od autorizovanych partner( a prodejct Dell.

Vyjmuti baterie

1 Postupuijte podle pokynd v Easti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucasti:

a spodni kryt
3 Vyjmuti baterie:

a Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce .


https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com

b Odstrarite Srouby (5) M2,0x3,0 pripeviujici baterii k pocitaci [1].

®| POZNAMKA: U systémi(l dodavanych s 3&lankovou baterif sta&i demontovat 3 Srouby.
¢ Vyzvednéte baterii z pocitaCe [2].




Vlozeni baterie

1

Vlozte baterii do slotu v pocitaci.

2 NaSroubujte 5 Sroubl M2x3 a pripevnéte baterii k pocitaci.
®| POZNAMKA: 3¢&lankova baterie méa pouze 3 rouby.

3 Odpojte kabel baterie od konektoru na zakladni desce.

4 Namontujte nasledujici sou¢asti:

a

spodni kryt

b Drzék karty SIM (modely WWAN)
5  Postupujte podle postupu v &asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Karta WLAN

Demontaz karty WLAN

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucasti:
a spodni kryt
b baterie
8 Postup demontaze karty WLAN:
a Vyjméte Sroub M2x3, ktery upeviiuje drzak kartyWLAN k systému [1].
b Zvednéte a vyjméte drzak karty z karty WLAN [2].
¢ Odpojte anténni kabely WLAN od konektor(l na karté WLAN [3].
d Vytahnéte kartu WLAN z konektoru na zékladni desce [4].



Montaz karty sité WLAN

Vlozte kartu WLAN do pfislusného konektoru na zakladni desce.

Zasunte anténni kabely pod levy zaves displeje a pripojte je ke karté WLAN.

Nainstalujte drzak karty WLAN na kartu WLAN.

Utahnéte Sroub M2x3, kterym jsou karta WLAN a drzék karty pripevnény k zékladni desce.

o DN NN

Namontujte nasledujici soucasti:
a baterie
b spodni kryt
6  Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Karta WWAN - volitelna

Removing the WWAN card

1 Postupuijte podle pokyn v &asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucasti:

a spodni kryt

b baterie
3 Postup demontaze karty WWAN:

a Vyjméte Sroub M2x3, ktery upeviiuje kovovy drzak karty WWAN k pocitadi [1], a poté zvednéte a vyjméte kovovy drzék z karty
WWAN [2].
b Odpojte dva anténni kabely od karty WWAN [3].



¢ Vytahnéte kartu WWAN z konektoru na zakladni desce [4].

Montaz karty WWAN

Vlozte kartu WWAN do prislusného konektoru na zékladni desce.

Pripojte dva kabely antény ke karté WWAN.

Umistéte kovovy drzék na kartu WWAN.

Utéhnéte Sroub M2xL3, kterym jsou karta WWAN a drzak pripevnény k zakladni desce.

o DN NN

Namontujte nésledujici sou¢asti:
a baterie
b spodni kryt
6  Postupujte podle pokynd v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

karta VGA

Demontaz desky VGA

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucasti:
a spodni kryt
b baterie
3 Postup demontéaze desky VGA:
a Odpojte kabel sekundarni desky VGA od sekundarni desky VGA [1].
b VySroubujte dva Srouby M2x3, jimiz je deska VGA pFipevnéna k systému [2].
¢ Vyjméte desku VGA ze systému [3].



Montaz desky VGA

DN -

Umistéte desku VGA do slotu v systému.
ZaSroubuijte dva Srouby M2x3, jimiZ je deska VGA pripevnéna k systému.
Pripojte kabel sekundarni desky VGA k sekundarni desce VGA.
Namontujte nésledujici sou¢asti:

a baterie

b spodni kryt

Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitr pocitace.



Pamétovy modul

Vyjmuti pamétového modulu

1 Postupujte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucasti:

a spodni kryt

b baterie
3 Postup vyjmuti pamétového modulu:

a Vypacte od sebe zapadky pamétového modulu [1].
b Zvednéte pamétovy modul a vyjméte jej ze zakladni desky [2].

VloZeni pamétového modulu

1 Vlozte pamé&tovy modul do piislusného konektoru pod Ghlem 309, aby kontakty piné dosedly do slotu. Pak zatlacte na modul tak, aby
ho spony zajistily.
2 Namontujte nésledujici souc¢asti:
a baterie
b spodni kryt
3 Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitr pocitace.



Pevny disk

Demontaz pevného disku

1 Postupujte podle pokynd v Easti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucéasti:

a spodni kryt

b baterie
3 Postup demontaze pevného disku:

a Odpojte kabel pevného disku od zakladni desky .

b Vyjméte 4 Srouby M3x3, pripeviujici pevny disk k opérce pro dlaf [1].
¢ Vyjméte pevny disk z pocitace [2].
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5  Poté odstrarite Srouby M3xL3 a odpojte drzék od pevného disku.

24 Demontéz a opétovna montaz



6

Zvednéte drzék z pevného disku.

Montaz pevného disku

o DN NN

Utahnéte Srouby M3x3, jimiz je drzak pripevnén k pevnému disku.

Pripojte mezilehly adaptér kabelu pevného disku.

Vlozte pevny disk do konektoru v pocitaci.

Utahnéte 4 Srouby M3x3 a pripevnéte pevny disk k pocitadi.
Pripojte kabel pevného disku ke konektoru na zakladni desce.

Demontéz a opétovna montéaz
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6  Namontujte nasledujici soucéasti:
a baterie
b spodni kryt
7 Postupujte podle postupu v €asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Disk SATA Solid State Drive (SSD)

Demontaz karty SSD

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucéasti:
a spodni kryt
b baterie
3 Vyjmuti karty SSD (Solid State Drive):
a VySroubujte dva Srouby, kterymi je drzak disku SSD pripevnén k systému [1], a zvednéte drzak ze systému [2].
b Vysurite a vyjméte disk SSD ze systému [3].

Montaz karty SSD

1 VloZte kartu SSD do slotu v systému.
2 Umistéte drzak SSD do slotu v pocitaci a pomoci dvou Sroubl jej upevnéte k systému.



3 Namontujte nasledujici sou¢asti:
a baterie
b spodni kryt
4 Postupujte podle postupu v €asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Reproduktory

Vyjmuti reproduktort

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucéasti:

a spodni kryt

b baterie

¢ SSD

3 Postup vyjmuti reproduktord:

a Odpojte kabel reproduktoru od konektoru na zakladni desce [1].
b Odstrarite lepici pasky upevriujici kabel reproduktoru k pocitaci [2].
¢ Uvolnéte kabel reproduktoru z voditka v systému [3].

4 Zvednéte reproduktory z pocitace.



Instalace reproduktoru

Polozte reproduktory na sloty na poditaci.

Nalepte lepici pasku, kterd zajisti kabel reproduktoru k poditaci.
Protahnéte kabel baterie vodici drézkou.

Pripojte kabel reproduktoru ke konektoru na zakladni desce.

o DN NN

Namontujte nasledujici soucasti:
a SSD
b baterie
¢ spodni kryt
6  Postupuijte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Knoflikova baterie

Vyjmuti knoflikové baterie

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucésti:
a spodni kryt
b baterie
3 Vyjmuti knoflikové baterie:
a Uvoalrujte knoflikovou baterii, dokud nevyskodi z drzaku [1].
b Zvednéte knoflikovou baterii a vyjméte ji ze systému [2].




Montaz knoflikové baterie

1 Vlozte knoflikovou baterii do slotu na zakladni desce.
2 Pripojte kabel baterie k zakladni desce.
3 Namontujte nasledujici soucasti:
a baterie
b spodni kryt
4 Postupuijte podle pokynd v &asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Chladi¢

Vyjmuti chladice

1 Postupuijte podle pokyn v &asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucasti:
a spodni kryt
b baterie
3 Postup vyjmuti chladice:
a Uvolnéte 4 Srouby v poradi uvedeném na chladici [1] a poté vySroubujte dalsi 3 Srouby [2] a uvolnéte chladic.



b Zvednéte chladi¢ z pocitace.

Montaz chladice

1 Vlozte chladi¢ do slotu v pocitaci.
2 ZaSroubujte Srouby M2.5x2.5 a pomoci Sroubl M2x3 pripevnéte chladi¢ k pocitadi.
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®| POZNAMKA: Utahn&te Srouby chladi&e v poradi uvedeném na chladi&i.
3 Namontujte nasledujici soucasti:
a baterie
b spodni kryt
4 Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Systémovy ventilator

Demontaz systémového ventilatoru

1 Postupuijte podle pokyn v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucésti:

a spodni kryt

b baterie
3 Postup vyjmuti systémového ventilgtoru:

a Uvolnéte kabel eDP z vodici drazky na systémovém ventilatoru [1]. Odpojte kabel systémového ventiladtoru z konektoru na
zakladni desce [2].

b VySroubujte 3 Srouby M2,5x5, jimiz je ventilator pripevnén k opérce pro dlan [1], a poté zvednéte ventiltor z pocitace [2].



Montaz systémového ventilatoru

Nasad'te ventilator na poditac.

Upevnéte ventilator k pocitaci pomoci 3 Sroubl M2.5x5.

Pripojte kabel ventildtoru k zakladni desce.

Ved'te kabel eDP skrze vodici drézku na systémovém ventilatoru.

a DN NN

Namontujte nasledujici soucasti:
a baterie
b spodni kryt
6  Postupujte podle postupu v Easti Po manipulaci uvniti pocitace.

Deska 170

Vyjmuti desky 170

1 Postupujte podle pokyn v &asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici sou¢asti:

a spodni kryt

b baterie
3 Postup demontéaze desky 1/0:

a Posurite kabel pevného disku stranou, ¢imz ziskate pristup ke kabelu desky 1/0 [1], a vyjméte kabel desky /0 z konektoru na
z&kladni desce [2].
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Montaz desky 170

Desku 170 umistéte do slotu na opérce pro dlari.
ZaSroubujte Srouby M2x4 , a pripevnéte desku I/0 k opérce pro dlan.
Pripojte kabel desky 1/0 ke konektoru na zakladni desce.

DNy -

Namontujte nasledujici sou¢asti:
a baterie
b spodnikryt
5  Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Ctecka otiskl prstd — volitelna

Demontaz CtecCky otiskd prstu

1 Postupujte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucasti:

a spodni kryt

b baterie

¢ deskal/O

3 Postup demontaze ¢tecky otiskd prstd:
a Odpojte kabel ctecky otiskd prstd od konektoru na zakladni desce [1] a odlepte kabel od opérky pro dlari [2].
b VySroubujte Sroub M2x2 z kovového drzaku konektoru [3] a zvednéte drzak z pocitace [4].



t0 z pocitace.

e Ctecku otiskl prs

St

c Zvedn
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Vlozeni ¢tecCky otisku prstu

Polozte ¢tecku otiskd prstd do slotu na opérce rukou.

Umistéte kovovy drzék na ¢tecku otiskl prstl, zasroubujte Sroub a pripevnéte tecku otiskd prstl k systému.
Pripevnéte kabel s lepidlem na opérku pro dlar.

Pripojte kabel ¢tecky otiskl prstd ke konektoru na zékladni desce.

o DN NN

Namontujte nasledujici sou¢asti:
a deskal/O
b baterie
c spodni kryt
6  Postupuijte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Panel dotykové podlozky

Vyjmuti dotykové podlozky

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucasti:
a spodni kryt
b baterie
3 VySroubujte dva Srouby M2x2, jimiZ je drzak dotykové podlozky pripevnén k systému [1].
4 Zvednéte kovovy drzék ze systému [2].

5  Odlepte lepici pasku, kterou je pFipevnéna dotykovéa podlozka [1].
6  Odpojte kabel dotykové podlozky a kabel podsviceni kldvesnice z konektor(l na zakladni desce [2,3].
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7 VySroubujte Ctyfi Srouby M2x2, jimiz je dotykova podloZka pripevnéna k pocitaci [1], a zvednéte dotykovou podloZzku ze systému [2].

MontaZz dotykové podlozky

1 VloZte dotykovou podloZzku do slotu v pocitaci a pripevnéte ji k systému pomoci Etyr Sroubl M2x2.
2 Pripojte kabely dotykové podlozky a podsviceni kldvesnice do prislusnych konektord na z&kladni desce.

Demontéaz a opétovna montaz
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Prilepte lepici pasku, kterou je dotykové podlozka pripevnéna k systému.
Zarovnejte a umistéte kovovy drzak pod plastovy drzak.
Utahnutim dvou Sroubd M2x2 pripevnéte kovovy drzék k dotykové podlozce.

D O N W

Namontujte nasledujici sou¢asti:
a baterie
b spodnikryt
7 Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Sestava displeje

Demontaz sestavy displeje

1 Postupujte podle pokyn(i v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucésti:
spodni kryt
baterie
Demontaz karty WLAN
d Removing the WWAN card
Odpojte kabel eDP od konektoru na zakladni desce [1] a uvolnéte jej z vodici drazky na systémovém ventilatoru [2].
Odlepte pasku, kterou je kabel eDP pripevnén k systému [3].

O T o

Uvolnéte kabel eDP z hacku na pravém zavésu displeje LCD a z Uchytd v systému [4].
Uvolnéte kabely WLAN z vodicich drazek [5].

D O N W

& G

7 Poté otevrete opérku pro dlan do thlu nejméné 90° a poloZte systém na okraj stolu tak, aby opérka pro dlar lezela rovné na stole a
sestava displeje sahala pres okraj.



AZ bude systém v této poloze, pevné jej drzte.

8  VySroubujte 6 Sroubll M2,5x2,5 [1] a vyjméte sestavu displeje z pocitace [2].

KdyZ umistite sestavu displeje v¢i opérce pro dlaii pod Ghlem 90°, drZte sestavu pevné, aby se
neposkodila.



Instalace sestavy displeje

1 Polozte sestavu displeje na opérku pro dlar pod Uhlem 90° a zarovnejte ji s otvory pro Srouby na opérce.

®| POZNAMKA: P¥i umistovani pod Ghlem 90° drite sestavu displeje pevné, aby se neposkodila.
Utadhnéte 6 Sroubl M2,5x2,5 upevriujici sestavu displeje k poditaci.
Otocte pocitac.
Protahnéte kabely WLAN vodici drazkou.

Pro modely dodavané s kartou WWAN je tfeba kabelaz antén WWAN protahnout pod pravym zaveésem displeje a nad kabelem
rozsitujici karty VGA a poté pfipevnit lepici paskou k rozsifujici karté vypinace.

(&N "N G NI \]

Protahnéte kabel eDP skrze ha&ek na pravém zavésu displeje LCD a Uchyty v systému.
Prilepte lepici pasku, ktera zajistuje kabel eDP k systému.
Ved'te kabel displeje skrze voditka na systémovém ventiltoru a prfipojte jej do konektoru na zakladni desce.

O 00 N O

Namontujte nésledujici sou¢asti:
a Montaz karty WWAN
b  Montaz karty sité WLAN
c baterie
d spodni kryt
10 Postupuijte podle pokynd v Easti Po manipulaci uvnitf pocitace.



Napajeci port

Demontaz napajeciho portu

1
2

3

Postupujte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
Demontujte nasledujici soucasti:

a spodni kryt

b Demontaz karty WLAN

¢ Removing the WWAN card

d sestava displeje
Postup demontéze napéjeciho portu:

[o})

Odpojte kabel DC-in od konektoru na zakladni desce [1].

Vyjméte napajeci kabel z Gchytu v systému [2].

VySroubujte Sroub M2,5x3, jimZ je napajeci port pfipevnén k opérce pro dlar [3].
\yjméte napéjeci port ze systému [4].

o O T

Montaz napajeciho portu

a DN -

Vlozte napéjeci port na prislusné misto na opérce pro dlan.

ZaSroubuijte Sroub M2x3, jimz je napajeci port pripevnen k opérce pro dlan.
Protahnéte napéjeci kabel Uchytem v systému.

Pripojte napéjeci kabel ke konektoru na zékladni desce.

Namontujte nasledujici soucasti:



sestava displeje
WLAN

WWAN

baterie

e spodni kryt

o O T o

6  Postupuijte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Deska tlaCitka napajeni

Demontéaz desky vypinace

1 Postupujte podle pokyn(i v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucasti:

spodni kryt

baterie

Systémovy ventilator

Demontaz karty WLAN

Removing the WWAN card

sestava displeje

- ® QO O T O

3 Postup vyjmuti desky tlacitka napajent:
a Odpojte kabel desky vypinace z konektoru na zakladni desce [1], odlepte lepici pasku a uvolnéte kabel [2].
b VySroubujte Sroub M2x2, ktery upevriuje desku vypinace k systému [3].
¢ Odstrarite lepici pasku, kterou je kabel desky vypinace pripevnén k systému [4].
d zvednéte desku vypinaCe ze systému [5].




Montaz desky vypinace

Umistéte desku vypinaCe do slotu.

ZaSroubuijte Sroub M2x2, ktery upevriuje desku vypinace k systému.

Nalepte lepici pasku, kterou je deska vypinaCe pfichycena k systému.

Pripevnéte kabel desky vypinace s lepidlem k systému a poté zapojte kabel do konektoru na zékladni desce.

o DN NN

Namontujte nésledujici sou¢asti:
a sestava displeje

systémovy ventilator

Montaz karty WWAN

Montaz karty site¢ WLAN

baterie

spodni kryt

- ® QO O T

6  Postupuijte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Celni kryt displeje LCD

Demontéaz ¢elniho krytu displeje LCD

1 Postupuijte podle pokyn v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucésti:

a spodni kryt

b Demontaz karty WLAN

¢ Removing the WWAN card

d sestava displeje

3 Pomoci plastové jehly opatrné uvolnéte kryt z vnéjsiho okraje na horni strané krytu displeje [1] a postupné uvolnéte vSechny vnéjsi
okraje. Vyjméte Celni kryt ze systému [2].



Montaz ¢elniho krytu displeje LCD

1 Nasad'te Celni kryt a mirné zatlacte na okraje, aby Celni kryt zacvakl na misto.

2 Namontujte nasledujici sou¢ésti:

sestava displeje

Montaz karty WWAN
Montaz karty site¢ WLAN
baterie

spodni kryt

3 Postupuijte podle pokyn v Easti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Kamera

Demontaz kamery

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.

2 Demontujte nasledujici soucasti:

O O T o

e

spodni kryt

Demontaz karty WLAN
Removing the WWAN card
sestava displeje

Celni kryt LCD

3 Odlepte lepici pasku, kterou je kamera pFipevnéna k zadnimu krytu displeje LCD [1], a odpojte kabel kamery [2].

4 Zvednéte kameru a uvolnéte ji z lepidla, jimz je pripevnéna k zadnimu krytu displeje LCD [3].
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Montaz kamery

DNy -

a

® O O T

£

Umistéte kameru na zadni kryt LCD.

Pripojte kabel kamery ke konektoru.

Nalepte lepici pasky a pfipevnéte kameru k zadnimu krytu LCD.
Namontujte nasledujici sou¢asti:

Celni kryt displeje LCD
sestava displeje
WWAN

WLAN

baterie

spodnf kryt

5  Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Panel LCD

Demontaz panelu LCD

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.

2 Demontujte nasledujici soucasti:

Demontéaz a opétovna montaz
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spodni kryt
Karta WLAN
karta WWAN
sestava displeje
e Celnikryt LCD

3 Odlepte pasku, kterou je panel LCD pfipevnén k zadnimu krytu displeje LCD [1].

o O T o

4 VySroubujte 4 Srouby M2x2, jimiz je panel LCD pFipevnén k zadnimu krytu displeje LCD [2], a preklopte jej, &imz ziskate pristup ke
konektoru kabelu eDP [3].

5  Zvednéte nélepku a uvolnéte konektor displeje LCD [1]; poté vyjméte konektor z panelu [2, 3].



Montaz panelu LCD

Pripojte kabel displeje LCD ke konektoru na zadni strané panelu displeje LCD.

Prilepte lepici pasku.

Polozte panel LCD na zadni kryt displeje LCD a zarovnejte panel LCD s otvory pro Srouby na zadnim krytu.
ZaSroubuijte 4 Srouby M2x2, které pripeviuji panel displeje LCD k zadnimu krytu displeje LCD.

Protahnéte kabel eDP skrze vodici drazku a pfipevnéte kabel k panelu displeje pomoci lepici pasky.

D O N NN -

Namontujte nésledujici sou¢asti:
a Celni kryt displeje LCD

sestava displeje

Montaz karty WWAN

Montaz karty sité WLAN

baterie

spodni kryt

- ® QO O T

7 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Zaveés displeje LCD

Demontaz zavesu LCD

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucasti:

a spodni kryt

b Karta WLAN

¢ Karta WWAN

d sestava displeje



e Celnikryt LCD
f Panel LCD

3 Vysroubujte 8 Sroubll M2,5x2,52 Srouby M2x2, jimiz jsou kovové drzéky pripevnény k zadnimu krytu displeje LCD [1].
4 Vyjméte zaveés displeje LCD ze systému [2].

Montaz zavésu displeje LCD

1 Polozte levy a pravy drzak zavésu na zadni kryt displeje LCD a zarovnejte je s vystupky na zadnim krytu displeje LCD.
2 ZaSroubujte , jimiz je pfipevnén levy a pravy drzak zavésu k zadnimu krytu displeje LCD.
& Namontujte nasledujici soucasti:
a Displej
Celni kryt displeje LCD
sestava displeje
Montaz karty siteé WLAN
Karta WWAN
baterie
g spodni kryt

- ® O O T

4 Postupujte podle pokynt v &asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Kabel eDP a kamery

Demontaz kabelu eDP a kabelu kamery

1 Postupuijte podle pokyn v &asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucasti:



spodni kryt
Karta WLAN
karta WWAN
sestava displeje
Celni kryt LCD
f  Displej

®© O O T o

3 Odstrante lepici pasky, jimiz jsou pripevnény kamera a kabel eDP [1].
4 Vyjméte Srouby, jimiz je pfipevnén pravy drzék k zadnimu krytu displeje LCD [2], a zvednéte drzék ze zadniho krytu displeje LCD [3].
5  Odpojte kabel kamery od konektoru na zadnim krytu displeje LCD [4].

6  Uvolnéte kabel z Uchytl na zadnim krytu displeje LCD a z lepicich pések, jimiz je kabel pripevnén k zadnimu krytu.



Montaz kabelu eDP a kabelu kamery

Protahnéte kabel displeje skrze vodici dréZzku a pripevnéte kabel displeje k zadnimu krytu displeje LCD pomoci lepicich pasek.
Pripojte kabel kamery ke konektoru na zadnim krytu displeje LCD.

ZaSroubujte , jimiZ je pfipevnén pravy drzéak zavésu k zadnimu krytu displeje LCD.

Pripevnéte kabel eDP k zadnimu krytu displeje LCD pomoci lepicich pasek.

o N NN

Namontujte nasledujici soucasti:
a Displej

Celni kryt displeje LCD

sestava displeje

Montaz karty WWAN

Montaz karty site¢ WLAN

baterie

g spodni kryt

- ® O O T

6  Postupuijte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Zakladni deska

Vyjmuti zakladni desky

1 Postupuijte podle pokynd v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucéasti:

a spodni kryt

b baterie

¢ karta WLAN

d Karta WWAN



e sestava displeje

& Odpojte tyto kabely a konektory:

a kabel VGA [1],
Uvolnéte kabel VGA z vodici drazky [2].
kabel pevného disku [3]
Konektor kabelu reproduktoru [4]
Napajeci kabel [5]

® O O T

4 Odpojte nasledujici kabely:

a Kabel desky vypinaCe (1]
Kabel 170 [2]
Kabel dotykové podlozky [3]
Kabel podsviceni klavesnice [4]
Kabel klavesnice [9]

® O O T



5  Odstrarite Sroub M2x4, jimz je zékladni deska pripevnéna k systému.

6  Postup demontaze zakladni desky:



Systémy dodévané s kartou WWAN a snimacem otisk{ prstd:
1 Opatrné zvednéte pravou stranu zékladni desky a preklopte ji.

0

-

2 Odpojte kabel sekundarni desky WWAN FPC [1] a sekundarni desky VGA [2] od konektorl na bo&ni strané zakladni desky.

3 Vyjméte zakladni desku ze systému.

Demontaz a opétovna montaz



- U ostatnich konfiguraci zvednéte zékladni desku.

VySroubujte Sroub, kterym je drzak portu USB typu C pripevnén k zakladni desce [1], a zvednéte drzak portu USB typu C ze zakladni
desky [2].



Montaz zakladni desky

1

N O o N W

Pripojte kabely modulu WWAN a &tecky otiskl prstl ke konektorlim na bocni strané zakladni desky.

@| POZNAMKA: Tento krok plati pouze pro systémy dodéavané s kartou WWAN a &te&kou otiski prsti.

Zarovnejte zakladni desku s otvory pro Srouby na pocitaci.
Utdhnéte Sroub M2x4 a pripevnéte zakladni desku k pocitadi.
Do prislusnych konektor( pripojte kabely desky vypinace, 170, dotykové podloZky, podsviceni kldvesnice a klavesnice.
Do prislusnych konektor( pripojte kabely napéjeni, reproduktort, pevného disku a VGA.
Protahnéte kabel VGA vodici drazkou.
Namontujte nésledujici sou¢asti:

a sestava displeje

b Karta WWAN

¢ Karta WLAN

d baterie

e spodni kryt
Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitr pocitace.



Opérka rukou

Demontéaz opérky rukou

1 Postupuijte podle pokynt v &asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2 Demontujte nasledujici soucésti:
a spodni kryt
b baterie
c chlazeni
d ventilator,
e Karta WLAN
f karta WWAN
g pamétovy modul
h  Pevny disk
i Napajeci port
j deskal/O
k  knoflikova baterie
| reproduktory
m dotykova podlozka
n sestava displeje
0 zékladni deska

®| POZNAMKA: Sougast, ktera vam zbyla, je opérka pro dlafi.

3 Na novou opeérku pro dlar nainstalujte nasledujici soucéasti.
zakladni deska

b sestava displeje

c dotykova podlozka

d reproduktory

[o})
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knofiikova baterie
deska I/0
Napajeci port
pamétovy modul
karta WWAN
Karta WLAN
Pevny disk
ventilator,
chlazeni

baterie

spodni kryt

Postupujte podle postupu v ¢asti Po manipulaci uvnitr pocitace.

Demontéz a opétovna montéaz

5/



Technické udaje

©) POZNAMKA: Nabidka se li&f podle regionu. Vice informaci o konfiguraci po&itade najdete takto:

v systému Windows 10 kliknéte nebo klepnéte na ikonu Start E > Nastaveni > Systém > O systému.

Témata:

Procesor

Pamét

Parametry Ulozisté
Specifikace audia
Parametry grafické karty
Parametry webové kamery
Pevna komunikace
Bezdratova komunikace
Porty a konektory
Specifikace obrazovky
Definice aktivacnich klaves
Dotykové podlozka
Parametry baterie
Moznosti adaptéru
Rozméry systému
Provozni podminky

Procesor

Systém je vybaven procesory Intel Celeron a Core i.

Tabulka 2. Podporované procesory

Seznam podporovanych procesor(

Grafika UMA

Intel® Celeron™ 3865U (2 MB cache, az 1,8 GHz)

Grafika Intel® HD 610

Intel® Core™ i3-6006U (3 MB cache, az 2,0 GHz)

Grafika Intel® HD 520

Intel® Core™ i5-7200U (3 MB cache, az 3,1 GHz)

Grafika Intel® HD 620

Intel® Core™ i3-7130U (3 MB cache, az 2,7 GHz)

Grafika Intel® HD 620

Intel® Core™ i5-8350U (6 MB cache, az 3,6 GHz)

Grafika Intel® UHD 620

Intel® Core™ i7-8550U (8 MB cache, az 4,0 GHz)

Grafika Intel® UHD 620

Intel® Core™ i5-8250U (6 MB cache, az 3,4 GHz)

Grafika Intel® UHD 620




Pamét

Vas pocitaC podporuje maximalné 32 GB paméti, jestlize pouzijete dva 16GB moduly DIMM. Nicméné 32bitové operacni systémy, napriklad
32bitovéa verze Microsoft Windows 10, uméji vyuzit adresni prostor o velikosti nejvyse 4 GB. Nékteré komponenty v poditadi navic vyzaduj
adresni prostor v rozsahu 4 GB. Jakykoli adresni prostor vyhrazeny témto komponentim nem(zZe pocita¢ pouzivat pro pamét. Proto je
mnoZstvi paméti dostupné pro 32bitovy operacni systém mensi nez 4 GB. - Pamét vétsi nez 4 GB vyzaduje 64bitovy operacni systém.

Pamét
Sloty SoDIMM

Minimalni

konfigurace paméti

Maximalni

konfigurace paméti

Konfigurace DIMM:

Funkce
2
4GB

32 GB

(1x4GB;1x8GB; 1x16 GB; 2 x4 GB; 2 x 8 GB; 2 x 16 GB;) 2 400 MHz DDR4

Parametry ulozisté

2,5" 500GB disk, 7 200 ot./min. (7 mm)
2,56" 500GB/8GB hybridni disk (7 mm)
2,5" 1TB/8GB hybridni disk (7 mm)

256" 1TB disk SMR, 5 400 ot./min. (7 mm)
128GB disk SSD M.2 2280 SATA

256GB disk SSD M.2 2280 SATA

256GB disk SSD M.2 2280 PCle

512GB disk SSD M.2 2280 PCle

Specifikace audia

Funkce

Prevod
stereofonniho
signélu

Interni rozhrani
Externi rozhrani
Reproduktory

Interni zesilovad
reproduktor(

Ovladani hlasitosti

Specifikace
Zvuk High Definition

Realtek ALC3246

Prevod stereofonniho signalu: 16/20/24bitovy (analogovy na digitélni a digitaini na analogovy)

Zvukovy kodek s vysokym rozlisenim
konektor vstupu mikrofonu, univerzalni konektor stereo pro sluchatka a reproduktory

Dva

2,5 W (RMS) na kanal (maximalni)
2 W (RMS) na kanél (prdmeérny)

Klavesové zkratky



Parametry grafické karty

Tabulka 3. Tabulka se specifikacemi grafické karty

Funkce Specifikace

Typ Integrovana na zékladni desce, hardwarové
akcelerovana

Radi¢ UMA:

Sky Lake: Grafika Intel HD 520

Kaby Lake: Grafika Intel HD 610\620,
grafika Intel UHD 620

Samostatna:

AMD Radeon 530

Podpora externiho displeje Rozhrani VGA, HDMI 14

Parametry webové kamery

Toto téma obsahuje parametry kamery.

Snadna vzdalené spoluprace:

Videokonference online pomoci integrované kamery.

Dotykové konfigurace zahrnuji infratervenou kameru, které je vyhrazena funkci Windows Hello, ale funguje také jako bézné barevna
kamera.

Tabulka 4. Parametry webové kamery

Funkce webové kamery HD Infracervenad VGA

ReZim RGB Infraderveny RGB

Typ kamery HD — pevné zaostreni VGA - pevné HD — pevné zaostreni
zaostreni

Typ senzoru Technologie senzoru Technologie senzoru | Technologie senzoru CMOS

CMOS CMOS

RozliSent: pohyblivé video Az 1280 x 720 (0,92 Mpx) | Az 640 x 480 (0,3 AZ 1280 x 720 (0,92 Mpx)
Mpx)

RozliSenf: Staticky obrazek Az 1280 x 720 (0,92 Mpx) | Az 640 x 480 AZ 1280 x 720 (0,92 Mpx)
(0,3 Mpx)

Frekvence snimkovani AZ 30 snimkd za sekundu | AZ 30 snimkd za AZ 30 snimkd za sekundu
sekundu

Pevna komunikace

Tabulka 5. Radié¢ Realtek RTL8111-HSD Gigabit Ethernet

Sftovy adaptér (NIC)

Radi¢ Realtek RTL8111-HSD Gigabit Ethernet Integrovana na zakladni desce




Typ externiho konektoru

RJ-45

Datové rychlosti

10/100/1 000 Mb/s

Architektura sbérnice radice

PCl-e V1.1x1

Spotfeba energie (plny provoz, pro danou rychlost pripojent)

1000 Mb/s: 828 mW
100 Mb/s: 441,77 mW

10 Mb/s: 387,94 mW

Spotreba energie (rezim spanku)

WOL zakazano: 10 mW (zakazano pomoci ovladace)
Bez pripojeni (s WOL): 51,89 mW (kabel odpojen)
10 Mb/s v ne¢inném stavu (s WOL): 68 mW

100 Mb/s v ne¢inném stavu (s WOL): 176 mW

Soulad s predpisy IEEE

802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.az

Podpora spousténi z ROM

Podpora spousténi z PXE s volitelnou paméti ROM

Prenosova rychlost sité

PIné duplexni provoz pfi rychlosti 10, 100 nebo 1 000 Mb/s a

Poloviéné duplexni pfi rychlosti 10 nebo 100 Mb/s.

Provozni teplota / skladovaci teplota

0°Caz700°C/-55°Caz125°C

Provozni vihkost

30 ©C / 60 % relativni vihkost (Grover 3)

Podpora ovladace operacniho systému

Linux, Win7, Win10

Moznosti spravy

WOL, PXE

Bezdratova komunikace

Tabulka 6. Bezdratova karta Qualcomm QCA9377 802.11ac MU-MIMO, dvoupasmova (1 x 1), Wi-Fi + Bluetooth 4.1 LE M2

Atribut

Specifikace

Hostitelské rozhrani

Usporadani M.2 2230 (WiFi—PCle, Bluetooth—USB)

Sitovy standard

802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n a 802.11ac

Funkce 1Mac Wave2

MU-MIMO RX

Certifikace Wi-Fi Alliance

802.11a, 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, 1ac, Wifi-Direct,
WMM-Power Save, WifiProtected Setup, Voice-Personal

Provozni frekvencni pasma

2,4 GHz (802.1b/g/n) a 5 GHz (802.11a/n/ac)

Prepinani duélni diverzitni antény

PFepinani duéini diverzitni antény pro systémy s hlavnimi
a doplnkovymi anténami

Datové rychlost

802.Mac — az 433 Mb/s; 802.11n — az 150 Mb/s; 802.11a/g — az
54 Mb/s

802.11b — az 11 Mb/s

Citlivost pFijmu

802.1ac: -59 dBm @ 433,35 Mb/s




Atribut

Specifikace

802.11n/a: -65 dBm @ 150 Mb/s; -68 dBm @ 72,2 Mb/s
802.11g/a: -72 dBm @ 54 Mb/s

802.11b: -85 dBm @ 11 Mb/s

Security (Zabezpecen)
Oveérovani

Metody EAP

Otevrend, sdilena, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

EAP-TLS, EAP-TTLS (MSCHAPV2), PEAPVO (EAP-MS-CHAPV2)

Klientska utilita

Nativni podpora Wi-Fi a uzivatelského rozhrani Bluetooth Microsoft

Zapnuti/vypnuti radia

Hardwarové a softwarové zapnuti/vypnuti zakaze vysilani a prijem,
aby byla dodrZzena omezeni v letadlech.

Roaming

Plynuly roaming mezi pristupovymi body 802.11a, 802.11b, 802.11b/g,
802.11n a 802.11ac

Probudit pfi bezdratovém prijmu

Podporovano

Miracast (displej WiFi)

Podpora prijmu Miracast (displej WiFi) v systémech Win8.1/10

Standard Wireless PAN

Bluetooth™ 4.1, BLE se dvéma rezimy

Prenosové rychlosti rozhrani Bluetooth

Podporuje az 3 Mb/s

Provozni frekvenéni pdsma rozhrani Bluetooth

24 GHz

Prenos

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Sifrovani dat Bluetooth

128bitové Sifrovani

Citlivost prijmu rozhrani Bluetooth

-70 dBm @ BER < 0,01 % (EDR)

-100 dBm @ BER < 30,8 % (nominaini LE)

Teplota Provozni teplota -10 °C az +65 °C
Skladovaci teplota -40 ©C az +70 °C
Vihkost AZ 90 %

Tabulka 7. Bezdratova karta Qualcomm QCA61x4A 802.11ac MU-MIMO, dvoupasmova (2 x 2), Wi-Fi + Bluetooth 4.1 LE M2

Atribut

Specifikace

Hostitelské rozhrani

Usporadani M.2 2230 (WiFi—PCle, Bluetooth—USB)

Sitovy standard

802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n a 802.11ac

Funkce 1Mac Wave2

MU-MIMO RX

Certifikace Wi-Fi Alliance

802.11a, 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, 11ac, Wifi-Direct,
WMM-Power Save, WifiProtected Setup, Voice-Personal

Provozni frekvencni pasma

2,4 GHz (802.1b/g/n) a 5 GHz (802.11a/n/ac)




Atribut

Specifikace

PFepinani duélini diverzitni antény

PFepinani duéini diverzitni antény pro systémy s hlavnimi
a doplrikovymi anténami 2 x 2 MIMO v rezimu 802.11n
s pfistupovym bodem 2 x 2 nebo vys$§im

Datova rychlost

802.1ac — az 867 Mb/s; 802.11n — az 450 Mb/s; 802.11a/g — az
54 Mb/s

802.11b — az 11 Mb/s

Citlivost pFijmu

802.1ac: -59 dBm @ 400 Mb/s; -57 dBm @ 866,7 Mb/s
802.11n/a: -67 dBm @ 300 Mb/s; -70 dBm @ 144,4 Mb/s
802.11g/a: -75 dBm @ 54 Mb/s

802.11b: -85 dBm @ 11 Mb/s

Security (Zabezpegenr)
Oveérovani

Metody EAP

Otevrend, sdilena, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

EAP-TLS, EAP-TTLS (MSCHAPV2), PEAPVO (EAP-MS-CHAPV2)

Klientska utilita

Nativni podpora Wi-Fi a uzivatelského rozhrani Bluetooth Microsoft

Zapnuti/vypnuti radia

Hardwarové a softwarové zapnuti/vypnuti zakaze vysilani a prijem,
aby byla dodrZzena omezeni v letadlech.

Roaming Plynuly roaming mezi pfistupovymi body 802.11a, 802.11b, 802.11b/g,
802.11n a 802.11ac
Probudit pfi bezdratovém prijmu Podporovano

Miracast (displej WiFi)

Podpora prijmu Miracast (displej WiFi) v systémech Win8.1/10

Standard Wireless PAN

Bluetooth™ 4.1, BLE se dvéma rezimy

Prenosové rychlosti rozhrani Bluetooth

Podporuje az 3 Mb/s

Provozni frekvencni pdsma rozhrani Bluetooth

24 GHz

Prenos

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Sifrovani dat Bluetooth

128bitové Sifrovani

Citlivost prijmu rozhrani Bluetooth

-70 dBm @ BER < 0,01 % (EDR)

-100 dBm @ BER < 30,8 % (nominalni LE)

Teplota

Provozni teplota -10 °C az +65 °C

Skladovaci teplota -45 ©C az +/0 °C

Vihkost

AZ 90 %




Tabulka 8. Bezdratova dvoupasmova karta Intel® Wireless-AC 8265 802.11AC 2 x 2 Wi-Fi + Bluetooth 4.2 LE M.2

Atribut

Specifikace

Hostitelské rozhrani

Usporéadani M.2 2230 (WiFi—PCle, Bluetooth—USB)

Sitovy standard

IEEE 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO RX

Certifikace Wi-Fi Alliance

802.Ma/b/g/n/ac, WPA, WPA2, WMM, WPS, Wi-Fi Direct

Provozni frekvencni pasma

24 GHz ab GHz

Dva proudy N

Podpora dvou vysilacich a prijimacich antén umoznuje pfi srovnani
se starS§imi feSenimi 802.11a/b/g lepsi bezdratové spojeni pfi stejné
vzdélenosti.

Datové rychlost

AZ 867 Mb/s

Ovérovaci protokoly
Sifrovani

Bezpecnost produktu

PFikon Optimalizované rezimy napajeni (rezimy spanku) omezuiji spotfebu
energie béhem obdobi necinnosti.
Oveérovani WPA a WPA2, 8021X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST),

EAP-SIM, EAP-AKA
PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPV2
64bitové a 128bitové WEP, 128bitové AES-CCMP

UL, C-UL, CB (IEC60950-1)

Upozorfiovani na moznosti spravy

Podpora Intel® AMT 11.x na KabylLake

Soulad s predpisy

FIPS, FISMA

Klientska utilita

Intel PRO/Set Wireless Software v19.0 a pozdéjsi.

Zapnuti/vypnuti radia

Podporovano

Roaming

Podporuje plynuly roaming mezi jednotlivymi pristupovymi body
(802.11b, 802.11g, 802.1a/b/g a 802.11a/b/g/n/ac)

Probudit pfi bezdratovém prijmu

Podporovano

Displej s funkci Wireless Display

Nativni podpora Miracast v systémech Windows 8.1a 10

Standard Wireless PAN

Dvajity rezim Bluetooth 4.2, BLE (hardwarova priprava, software
zavisi na operacnim systému, Windows 10 podporuje az Bluetooth
410

Prenosové rychlosti rozhrani Bluetooth

24 GHz

Provozni frekvenéni pdsma rozhrani Bluetooth

128bitové Sifrovani

Podpora profilll Bluetooth

U Windows 7 obsahuije DID, HID, PAN, HCRP, SPP, HFP, HSP DUN,
OPP, FTP, BIP, BPP, SYNCH, A2DP (zdroj/vystup), AVRCP (cil/
Fadic), HOGP (LE HID)

Podpora profild Microsoft Inbox Bluetooth v systému Windows 8.1
a budoucich verzich operacnich systémd.

Sifrovani dat Bluetooth

128bitové Sifrovani

Vystupni vykon Bluetooth

Vykonova trida 1




Atribut Specifikace

Teplota Provozni teplota O ©C az +50 °C (plny vykon pfi teploté krytu do
80 °C)
Skladovaci teplota -40 ©C az +70 °C

VIhkost AZ 90% relativni nekondenzujici vihkost (pfi teplotach 25 °C az

35°C)

Tabulka 9. DW5811e Snapdragon™ X7 LTE (US AT&T, Verizon, Sprint Wireless, Canada Rogers, Telus a Generic)

Operator Verizon AT&T Sprint Rogers Telus Generic

Sit LTE CAT6 LTE CAT6 LTE CAT6 LTE CAT6 LTE CAT6 LTE CAT6
Rychlost < 300 Mb/s < 300 Mb/s < 300 Mb/s < 300 Mb/s < 300 Mb/s < 300 Mb/s
(stahovani dat)

Rychlost <50 Mb/s <50 Mb/s <50 Mb/s <50 Mb/s <50 Mb/s < 50 Mb/s
(odesilani dat)

Zalozni sit Neni k dispozici | HSPA+ Neni k dispozici | HSPA+ HSPA+ HSPA+

Rychlost zalozni
sité

(stahovani dat)

Neni k dispozici

HSPA+ 42 Mb/s

Neni k dispozici | HSPA+ 42 Mb/s | HSPA+ 42 Mb/s | HSPA+ 42 Mb/s

Frekvencni
pasma

Pasmo 4, 13 LTE

Pasmo 13 LTE
Pasmo 2, 4, 5,1
7a7

Pasmo 13 LTE
Pasmo 2, 4, 5,1
7a7

Pasmo 13 LTE
Pasmo 2, 4, 5, 1
7a7

Pasmo 25, 26, 4
1LTE

Pasmo 1, 2,3, 4,5, 7,8,
12,13, 17, 20, 25, 26, 29,
30, 41 LTE

Anténa LTE/

Hlavni (Tx/Rx)

Hlavni (Tx/Rx)

Hlavni (Tx/Rx) | Hlavni (Tx/Rx) | Hlavni (Tx/Rx) | Hlavni (Tx/Rx) +Aux (Rx/

WWAN +Aux (Rx/ +Aux (Rx/ +Aux (Rx/ +Aux (Rx/ +Aux (Rx/ GNSS)
GNSS) GNSS) GNSS) GNSS) GNSS)
Podpora Windows 81, Windows 81, Windows 81, Windows 81, Windows 81, Windows 8,1, 32/64bitovy
opera&nich 32/64bitovy 32/64bitovy 32/64bitovy 32/64bitovy 32/64bitovy
Svstéme Windows 7, 32/64bitovy
y Windows 7, Windows 7, Windows 7, Windows 7, Windows 7,
32/64bitovy 32/64bitovy 32/64bitovy 32/64bitovy 32/64bitovy Windows 10, 32/64bitovy
Windows 10, Windows 10, Windows 10, Windows 10, Windows 10,
32/64bitovy 32/64bitovy 32/64bitovy 32/64bitovy 32/64bitovy
Hostitelské Podpora obou Podpora obou Podpora obou Podpora obou Podpora obou Podpora obou typt
rozhrani typd typd typl typd typl
USB 31 1. generace /
USB 31 USB 31 USB 311 USB 31 USB 31 USB 2.0
1. generace / 1. generace / 1. generace / 1. generace / 1. generace /
UsSB 2.0 usB 2.0 UsSB 2.0 usB 2.0 uUSB 2.0

Tabulka 10. Qualcomm Snapdragon X7 HSPA+ (DW5811e) pro regiony Ciny a Indonésie

Operator Generic Cina/Indonésie
Sit HSPA+ HSPA+
Rychlost (stahovani dat) <100 Mb/s <100 Mb/s
Rychlost (odesilani dat) <50 Mb/s <50 Mb/s




Operator

Generic

Cina/Indonésie

Zélozni sit

HSPA+

HSPA+

Rychlost zalozni sité

(stahovani dat)

HSPA+ 42 Mb/s

HSPA+ 42 Mb/s

Frekvencni pasma

Pasmo 1, 2, 3, 4, 5, 8, HSPA+

Pasmo 1, 2, 3, 4, 5, 8, HSPA+

karta SIM

Ano

Ano

Anténa LTE/WWAN

Hlavni (Tx/Rx) +Aux (Rx/GNSS)

Hlavni (Tx/Rx) +Aux (Rx/GNSS)

Podpora operacnich systém

Windows 8,1, 32/64bitovy

Windows 10, 32/64bitovy

Windows 8,1, 32/64bitovy

Windows 10, 32/64bitovy

GNSS

Podpora autonomniho systému GNSS (GPS
+ GLONASS) i asistovaného systému GNSS
(A-GNSS)

Podpora autonomniho systému GNSS (GPS
+ GLONASS) i asistovaného systému GNSS
(A-GNSS)

Hostitelské rozhrani

USB 3.11. generace / USB 2.0

USB 3.11. generace / USB 2.0

Porty a konektory

Tabulka 11. Porty a konektory

Funkce

uSB
Modem

Audio

Rozsireni

Express Card

Parametry

USB typu C s portem pro displej a napéjenim

Neni k dispozici

Dvoukanalovy zvuk s vysokym rozlisenim

Waves MaxxAudio Pro

Prevod stereofonniho signélu: 24bitovy (analogovy na digitalni
a digitalni na analogovy)

Interni rozhrani — zvukovy kodek s vysokym rozliSenim

Externi rozhrani — vstupni konektor pro mikrofon a univerzaini
stereo konektor pro sluchatka a reproduktory

Reproduktory: vykon / Spickovy vykon: 2 x 2 W RMS / 2 x 2,5 W
$picka, interni zesilovag pro reproduktory: 2 W na kanal, interni
mikrofon: digitalni mikrofon, dualni mikrofon s kamerou

Bez tlaCitek ovladani hlasitosti, pouze podpora klavesovych zkratek

Ctecka pamé&tovych karet SD 3.0

Neni k dispozici

Specifikace obrazovky

Toto téma podrobné popisuje parametry obrazovky.




Tabulka 12. Specifikace displeje 3590

15,6" nedotykovy displej s rozliSenim 15,6" nedotykovy antireflexni displej

HD

s rozliSenim FHD

15,6" dotykovy displej s rozliSenim

HD

Typ

Osvétleni/jas
(obvyklé)

Uhlopfitka
Nativni rozliseni
Megapixely
(miliény pixeld)

Pixely na palec
(PPI)

Kontrastni
pomeér (min.)

Obnovovaci
frekvence

Vodorovny
pozorovaci Uhel

Svisly
pozorovaci Uhel

Roztec pixeld

Spotfeba

Antireflexni, vysoké rozliseni

HD 220 nitd

15,6 palct
HD 1 366 x 768
HD 1,05

101 pro HD

400 : 1pro HD

60 Hz

HD +40/-40 stupnid

HD +10/-30 stupnid

HD 0,252 mm
HD 4,0 W

Antirefiexni, rozliSeni Full HD

FHD 220 nitl

15,6 palcti
FHD 1920 x 1080
FHD 2,07

141 pro FHD

400 : 1 pro FHD

60 Hz

FHD +40/-40 stupnid

FHD +10/-30 stuprid

FHD 0179 mm
FHD 3,7 W

Rozliseni HD True-Life

HD, 200 nith

15,6 palcl
HD 1 366 x 768
HD 1,05

101 pro HD

400 : 1 pro HD

60 Hz

HD +40/-40 stuprit

HD +10/-30 stuprid

HD 0,252 mm
HD 4,0 W

energie (max.)
Definice aktivacnich klaves

Tabulka 13. Definice aktivacnich klaves

Kombinace funkénich klaves Funkce

Fn + ESC Prepinani klavesy Fn

Fn+ F1 Ztlumeni reproduktoru
Fn+F2 Snizeni hlasitosti

Fn+F3 ZvySeni hlasitosti

Fn+ F4 Posun zpét

Fn+F5 Prehrat/pozastavit
Fn+F6 Rychle vpred

Fn+F8 Prepnuti displeje (Win + P)

Fn + F9 Hledat



Fn + F10 ZvySeni jasu podsviceni klavesnice

Fn+FN Zvyseni jasu
Fn + F12 Snizeni jasu
Fn + Printscreen Bezdratové pripojeni

Primarni chovani jsou klavesy F1-F12; sekundarni chovani jsou medialni klavesy.
Klavesa Fn Lock pouze prepina mezi primarnim a sekundarnim chovanim klaves F1-F12.
F7 se chovéa vZdy stejn&, nebot pro ni sekundarni chovani neexistuje.

Dotykova podlozka

Tabulka 14. Dotykovéa podloZka

Rozméry
Sitka 104,4 mm
Vyska 794 mm

Tabulka 15. Podporovana gesta dotykové podloZky pro systém Windows 10

Podporovana gesta

Pohyb kurzoru

Klikani/tukani

Kliknuti a tazeni

Rolovéani 2 prsty

Oddaleni/priblizeni 2 prsty

Tukani 2 prsty

Tukani 3 prsty (spusténi Cortany)

Prejeti 3 prsty nahoru (zobrazeni vSech otevrfenych oken)

Prejeti 3 prsty doll (zobrazeni plochy)

Prejeti 3 prsty doprava nebo doleva (prepinani mezi otevrenymi okny)

Tukani 4 prsty (spusténi centra akcr)

Prejeti 4 prsty doprava nebo doleva (prepinani virtualnich ploch)

Parametry baterie

Toto téma obsahuje podrobné parametry baterie.



Tabulka 16. Parametry baterie

s funkci ExpressCharge

42Wh (3¢lankova) prizmaticka baterie

s funkci ExpressCharge

Typ Li-polymerova Li-polymerova

Délka 184,00 mm (7,24") 233,06 mm (9,170")

Sitka 9700 mm (3,82") 90,73 mm (3,572")

Hmotnost 185 ¢ 250,00 g

Vyska 5,90 mm (0,23 palce) 5,90 mm (0,23 palce)

Napéti M4V ss. 15,2V ss.

Obvykla kapacita v Ah 3,5 Ah 3,67 Ah

Obvykla kapacita ve Wh 42 Wh 56 Wh

Teplota:

Provozni Nabijent: 0 °C a2 50 °C (32 °F a? Nabijent: 0 °C a2 50 °C (32 °F a?
122 OF) 122 OF)
Vybijeni: 0 °C az 70 °C (32 °F az Vybijeni: 0 °C az 70 °C (32 °F az
158 °F) 158 °F)

Neprovozni -20 °C az 65 °C (-4 °F az 149 °F) -20 °C az 65 °C (-4 °F az 149 °F)

Doba nabijeni:

Rezim Express Charge

0~15°C: 4 hodiny
16~45°C: 2 hodiny
46~60°C: 3 hodiny

0~15°C: 4 hodiny
16~45°C: 2 hodiny
46~60°C: 3 hodiny

Standardni rezim

0~15°C: 4 hodiny
16~60°C: 3 hodiny

0~15°C: 4 hodiny
16~60°C: 3 hodiny

MoZnost nabijeni ExpressCharge

Ano

Ano

Podpora baterii Battman

Ano

Ano

Moznosti adaptéru

Toto téma obsahuje parametry adaptéru.

Tabulka 17. MoZnosti sitového adaptéru

Vykon E4 65 W - 65W sitovy adaptér E4 E4 65 W bez BFR/PVC
Systémova podpora UMA/samostatné UMA/samostatné
Vstupni napéti 100 az 240 V stf. 100 az 240 V str.
Vstupni proud (max.) 1,7 A 17 A

Vstupni frekvence 50 az 60 Hz 50 az 60 Hz

Vystupni proud 3,34 A (trvaly) 3,34 A (trvaly)
Jmenovité vystupni napéti 195V ss. 195V ss.

Hmotnost (kg) 0,23 0,29

56Wh (4¢lankova) prizmatické baterie




Rozméry (V x S x H palce) 1Mx19%x43 1Mx19x%x43
Rozméry (V x S x H mm) 28 x 47 x 108 28 x 47 x 108
Teplotni rozsah: 0 °Caz 40°C 0 °Caz 40°C
Provozni 32 OF az 104 °F 32 OF az 104 °F
Skladovaci -40°Caz 70 °C -40°Caz70°C
-40 °C az 158 °F -40 °C az 158 °F

b4 &
Rozmeéry systému
Toto téma obsahuje podrobné informace o rozmérech poditace.

Rozméry systému
Hmotnost (kg/Ib) 0d 2,02 kg / 4,45 libry

Rozmeéry v palcich:

Vyska 22,7 mm (0,89")
Sirka 380,0 mm (14,96")
Hloubka 258,0 mm (10,15")

©) | POZNAMKA: Hmotnost systému a hmotnost baleni zavisi na obvyklé konfiguraci a miZe se lisit podle konfigurace.

Provozni podminky

Tabulka 18. Provozni podminky

Model Dell Latitude fady 3000

Rozsah teplot Provozni: 0 °C az 35 ©C (382 °F az 95 °©F)

Skladovaci: -40 °C az 65 °C (-40 °F az 149 °F)

Relativni vihkost (maximalnf) Provozni: 10 % aZz 90 %
Skladovaci: 0 % az 95 %

Nadmorska vyska (maximalni) Provozni: 0 az 3 048 m (0 az 10 000 stop)

Skladovaci: 0 az 10 668 m (0 az 35 000 stop)




Technologie a soucasti

Tato kapitola popisuje technologii a sou¢asti dostupné v systému.

Témata:

DDR4

Vlastnosti rozhrani USB
HDMI 14

USB typu C

DDRA4

Pamét DDR4 (dvojita rychlost prenosu dat, Ctvrta generace) je rychlejsi nastupce paméti s technologii DDR2 a DDR3, ktery umozriuje
vyuzit kapacitu az 512 GB na jeden modul DIMM, na rozdil od maxima 128 GB na jeden modul DIMM paméti DDR3. Zamek synchronni
dynamické paméti s ndhodnym pristupem DDRA4 je jinde nez SDRAM nebo DDR, aby se uzivateli zabranilo nainstalovat do systému
nespravny typ pameti.

Pamét DDR4 potiebuje o 20 % niz&i napéti, pouze 1,2 V, ve srovnani s paméti DDR3, které k provozu vyZaduje elektrické napéti 1,5 V.
Pamét DDR4 podporuje také novy velmi Usporny reZzim Deep power-down, ktery umozriuje hostujicimu zarizeni prejit do pohotovostniho
rezimu bez nutnosti obnovit pamét. Od rezimu Deep power-down se ocekava, Ze sniZi spotfebu energie v pohotovostnim rezimu o 40 aZz
50 %.

Podrobnosti paméti DDR4

Mezi pamétovymi moduly DDR3 a DDR4 jsou nasledujici drobné rozdily.

Jinde umistény zamek

Z&mek je na modulu DDR4 umistén jinde neZ na modulu DDR3. Oba zamky jsou na okraji, kterym se modul vklada do slotu, poloha na
modulu DDRA je vSak jinde, aby se zabranilo instalaci modulu do nekompatibilni desky nebo platformy.

Obréazek 1. Rozdilny zadmek

V&tsi tloustka
Tloustka modult DDR4 je trochu vétsi neZ v pripadé modulli DDR3, aby bylo mozno vyuZit vice signélovych vrstev.



Obrazek 2. Rozdilna tloustka

Zakfiveny okraj
Moduly DDR4 maiji zakfiveny okraj, ktery usnadriuje vkladani a zmirfiuje zatéZ na desku s tisténymi spoji béhem instalace paméti.

Obrazek 3. Zakriveny okraj

Chyby paméti
Chyby paméti na systému zobrazuji novy kod selhani ON-FLASH-FLASH nebo ON-FLASH-ON. Pokud selZe veskera pamét, displej LCD se

nezapne. Problémy selhani paméti mdzete odstranit, zkusite-li funkéni pamétové moduly v pamétovych konektorech umisténych ve spodni
Casti systému nebo pod klavesnici (napriklad v nékterych prenosnych systémech).

Vlastnosti rozhrani USB

Univerzalni sériovéa sbérnice, tedy USB, byla zavedena v roce 1996. Dramaticky zjednodusila propojeni mezi hostitelskymi pocitaci a
perifernimi zarizenimi, jako jsou mysi, klavesnice, externi disky a tiskarny.

Podivejme se ted' stru¢né na vyvoj rozhrani USB za pomoci nize uvedené tabulky.

Tabulka 19. Vyvoj rozhrani USB

Typ Rychlost prenosu dat Kategorie Rok uvedeni
USB 3.0/ USB 311 5 Gb/s Velmi vysoka rychlost 2010
generace

USB 2.0 480 Mb/s Vysoka rychlost 2000

USB 3.0 / USB 3.1 1. generace (rozhrani SuperSpeed USB)

Po mnoho let bylo rozhrani USB 2.0 ve svété osobnich pocitacl de facto standardnim rozhranim, prodalo se pfiblizné 6 miliard zafizeni
s timto rozhranim. Diky stéle rychlejSimu vypo&etnimu hardwaru a stéle rostoucim naroklm na §itku pasma vSak bylo zapotrebi vytvorit



rychlejsi rozhrani. Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace je kone¢né diky desetindsobné rychlosti oproti svému predchddci odpovédi na
naroky spotrebitell. Ve zkratce, funkce rozhrani USB 3.1 1. generace jsou tyto:

vy$8i pfenosové rychlosti (az 5 Gb/s)

zvySeny maximalni vykon sbérnice a zvysSeny prichod proudu kvdli zarizenim hladovéjsim po energii
nové funkce Fizeni spotfeby

plné oboustranné datové prenosy a podpora novych typd pfenost

zpétna kompatibilita s rozhranim USB 2.0

nové konektory a kabel

Zde uvedena témata se dotykaji nej¢astéjSich dotazl ohledné rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace.

SUPERSPEED
S USE>
e

Rychlost

V soucasné dobé specifikace rozhrani USB 3.0 / USB 3.11. generace definuje 3 rezimy rychlosti. Jsou jimi Super-Speed, Hi-Speed a Full-
Speed. Novy rezim SuperSpeed dosahuje prenosové rychlosti 4,8 Gb/s. Specifikace z dlvodu udrZeni zp&tné kompatibility zachovava také
pomalejsi reZzimy USB Hi-Speed a Full-Speed, béZné nazyvané jako USB 2.0 a 1.1, které dosahuiji rychlosti 480 Mb/s a 12 Mb/s.

Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace dosahuje 0 mnoho vysSiho vykonu diky témto technickym zménam:

Dalsi fyzicka sbérnice, ktera je pridana vedle stavajici sbérnice USB 2.0 (viz obrazek).

Rozhrani USB 2.0 bylo dfive vybaveno Etyfmi draty (napajeni, uzemnéni a par diferencialnich datovych kabel(). V rozhrani USB 3.0 /
USB 3.11. generace jsou Ctyri dalsi: dva pary diferencialnich signalnich kabell (priiem a vysilani), takze je v konektorech a kabelazi
dohromady celkem osm spojeni.

Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace vyuziva obousmérného datového rozhrani namisto poloviéné duplexniho usporadani rozhrani
USB 2.0. Teoreticka §itka pasma tim narUista desetinasobné.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Naroky na datové prenosy dnes stale rostou kvUli videoobsahu ve vysokém rozliseni, terabajtovym pamétovym zafizenim, digitalnim
kamerédm s mnoha megapixely apod. Rychlost rozhrani USB 2.0 tak €asto neni dostatecna. Navic zadné pripojeni rozhranim USB 2.0 se
nepriblizuje teoretické maximalini propustnosti 480 Mb/s, skute¢na redlnd maximalni rychlost datovych prenost tohoto rozhrani je priblizné
320 Mb/s (40 MB/s). Podobné rychlost pfenosu rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace nikdy nedosahne 4,8 Gb/s. Realna maximalni
rychlost je 400 MB/s v&etné dat navic. Rychlost rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace je tedy oproti rozhrani USB 2.0 desetinasobna.



rd

Vyuziti

Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace umoznuje vyuzivat vysSi rychlosti a poskytuje zafizenim rezervu potfebnou ke zlepSeni celkového
uzivatelského prostredi. Video pres rozhrani USB bylo dFive vyuZitelné jen stézi (z pohledu maximalniho rozliSeni, latence i komprese videa),
dnes si snadno predstavime, Ze diky 5—10nasobné Sifce pasma Ize vyuzit feSeni videa pfes USB s mnohem vysSim rozliSenim. Rozhrani
Single-link DVI vyZaduje propustnost témér 2 Gb/s. Tam, kde byla rychlost 480 Mb/s omezujici, je rychlost 5 Gb/s vice nez slibna. Diky
slibované rychlosti 4,8 Gb/s tento standard najde cestu do oblasti produktl, které dfive rozhrani USB nevyuzivaly. To se tyké napiiklad

externich UloZnych systémd s polem RAID.
Déle je uveden seznam nékterych dostupnych produktl s rozhranim SuperSpeed USB 3.0 / USB 3.1 1. generace:

Externi stolni pevné disky USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
Prenosné pevné disky USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
Doky a adaptéry pro disky USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
Jednotky flash a ¢tecky USB 3.0 / USB 3.11. generace
Disky SSD s rozhranim USB 3.0 / USB 3.1 1. generace
Pole RAID USB 3.0 / USB 3.11. generace

Optické medialni jednotky

Multimediélni zafizeni

Sité

Adaptéry a rozbocovace USB 3.0 / USB 3.1 1. generace

Kompatibilita

Dobrou zpravou je, Ze rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace bylo navrzeno s ohledem na bezproblémovou existenci vedle rozhrani

USB 2.0. V prvni fadg, prestoze rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace specifikuje nova fyzicka pripojeni a tedy i novy kabel, ktery vyuziva
vysS§i rychlosti nového protokolu, konektor zachovava stejny obdélnikovy tvar se Ctyfmi kontakty rozhrani USB 2.0 na stejném misté jako
drive. Rozhrani USB 3.0 / USB 3.1 1. generace obsahuje pét novych propojeni uréenych k nezavislému prijmu a odesilani dat. Tato propojeni
jsou vSak spojena pouze po pripojeni k fadnému pripojeni SuperSpeed USB.

Systém Windows 8/10 prinese nativni podporu fadicti USB 3.1 1. generace. To je v kontrastu s pfedchozimi verzemi systému Windows, které
nadéle vyZaduji zvlastni ovladace pro radi¢e USB 3.0 / USB 3.1 1. generace.

Spole¢nost Microsoft oznamila, Ze systém Windows 7 bude podporovat rozhrani USB 3.1 1. generace, mozna ne v nejbliz§im vydani, ale az
v nasledné aktualizaci Service Pack nebo bé&Zné aktualizaci. Mame dlivod predpokladat, Ze Uspésna podpora rozhrani USB 3.0 / USB 3.1
1. generace v systému Windows 7 zpUsobi, Ze se podpora rezimu SuperSpeed dostane i do systému Vista. Jak také spolec¢nost Microsoft
potvrdila ve svém prohlaeni, vétsina jejich partnert sdili ndzor, Ze systém Vista by mél také podporovat rozhrani USB 3.0 / USB 3.1

1. generace.

Zda bude podpora rezimu Super-Speed také v systému Windows XP, v sou¢asné dobé neni zndmo. Vzhledem k tomu, ze XP je sedm let
stary operacni systém, pravdépodobnost je mala.

HDMI 1.4

V tomto tématu jsou uvedeny informace o funkcich konektoru HDMI 1.4 a jeho vyhody.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je odvétvim podporovang, nekomprimované, zcela digitalini audio/video rozhrani. HDMI
poskytuje rozhrani mezi libovolnym kompatibilnim digitalnim zdrojem audio/video, napfiklad prfehravacem DVD nebo pfijimacem A/V

a kompatibilnim digitalnim monitorem (audio a/nebo video), napfiklad digitalnim televizorem (DTV). Plvodné zamyslenymi aplikacemi
rozhrani HDMI jsou televizory a pfehravace DVD. Hlavni vyhodou je snizeni poctu kabell a opatfeni pro ochranu obsahu. Rozhrani HDMI
podporuje standardni, vylepSené nebo HD video a vicekanaloveé digitalni audio na jednom kabelu.



©) | POZNAMKA: HDMI 1.4 poskytuje podporu 5.1kanalového zvuku.

Funkce HDMI 14

Ethernetovy kanal HDMI — do propojeni HDMI pridavé vysokorychlostni sitové pripojenti, diky kterému tak uzivatelé mohou naplno
vyuzivat sva zafizeni vybavena technologii IP bez nutnosti pouzivat zvlastni ethernetovy kabel.

Navratovy kanal audia — televizor s integrovanym tunerem pripojeny pomoci HDMI m(zZe posilat zvukova data opacnym smérem do
audiosystému s prostorovym zvukem, ¢imz dojde k odstranéni nutnosti pouzivat zviastni zvukovy kabel.

3D — definuje vstupni a vystupni protokoly hlavnich forméatl 3D videa, a otevira tak cestu pro opravdové 3D hrani a 3D doméci kino.

Typ obsahu - signalizovani typl obsahu v rediném ¢ase mezi zobrazovacim a zdrojovym zatizenim, diky kterému miZe televizor
optimalizovat nastaveni obrazu podle typu obsahu.

Dalsi barevné prostory — pridava podporu dalSich barevnych modell pouZivanych v digitélnich fotografiich a pocitatové grafice.
Podpora 4K — umoZriuje rozliseni daleko za 1080p, a podporuje tak displeje dalsi generace, které se vyrovnaji systémim Digital Cinema,
pouzivanym v mnoha bé&znych kinech.

Mikrokonektor HDMI — novy, mensi konektor pro telefony a dalSi pfenosna zarizeni podporuje rozliSeni videa az 1080p.

Systém pro pripojeni automobilu — nové kabely a konektory pro automobilové videosystémy jsou navrzeny tak, aby se vyrovnaly
s jedineCnymi pozadavky automobilového prostredi a poskytovaly pfi tom HD kvalitu.

Vyhody HDMI

Kvalitni konektor HDMI pfenasi nekomprimovany digitaini zvuk a video s nejvyssi a nejCistsi kvalitou obrazu.

Levny konektor HDMI poskytuje kvalitu a funkénost digitélniho rozhrani a zaroven podporuje forméaty nekomprimovaného videa
jednoduchym, cenové efektivnim zplsobem.

Zvukovy konektor HDMI podporuje vice formatl zvuku — od standardniho sterea po vicekandlovy prostorovy zvuk.

HDMI kombinuje video a vicekanalovy zvuk do jednoho kabelu, a eliminuje tak naklady, sloZitost a zmét kabelll momentalné pouzivanych
v A/V systémech.

HDMI podporuje komunikaci mezi zdrojem videa (napf. pfehravacem DVD) a digitélnim televizorem, a otevira tak moznosti novych
funkci.

USB typu C

USB typu C je novy, maly fyzicky konektor. Samotny konektor podporuje rlizné nové vynikajici standardy USB jako USB 3.1 a napéjeni pres
USB (USB PD).

StFidavy rezim

USB typu C je novy, velmi maly standard konektoru. M4 asi tfetinovou velikost oproti starsi zasuvce USB typu A. Jde o jeden konektorovy
standard, ktery by mélo byt schopno pouzivat kazdé zafizeni. Porty USB typu C podporuii réizné protokoly pomoct ,stfidavych rezim(*, coz
umoznuje zapojit do tohoto jediného portu USB adaptéry s vystupy HDMI, VGA, DisplayPort nebo jinymi typy pfipojent.

Napajeni pres USB

Parametry napajeni USB PD jsou rovnéz Gzce spjaty s USB typu C. V soucasnosti Casto pouzivaji chytré telefony, tablety a dalsi mobilni
zarizeni k nabijeni pipojku USB. Pripojeni USB 2.0 poskytuje vykon 2,5 W — tim nabijete telefon, ale to je vSe. Napiiklad notebook mize mit
piikon az 60 W. Parametry USB Power Delivery navysuji vykon az na 100 W. Jde o obousmeérny prenos, takZe zarizeni mlze energii zasilat
nebo prijimat. A tato energie se mlze prenaset v situaci, kdy zafizeni zaroven pres spojeni prenasi data.

To mUZe znamenat konec pro viechny speciélni nabijeci kabely k notebookim a vSe se bude nabijet prostfednictvim standardniho spojent

pres USB. Notebook Ize nabijet z jedné z pfenosnych nabijecich sad baterii, které se jiZ dnes pouzivaji k nabijeni chytrych telefont ¢i dalSich
prenosnych zafizeni. MUZete notebook zapojit do externiho displeje pripojeného k napajeni a tento externi displej bude nabijet notebook v



dobg, kdy budete externi displej pouzivat — vSe skrze jedno malé spojeni USB typu C. Aby to bylo mozné, musi zafizeni a kabel podporovat
technologii USB Power Delivery. Samotné pripojeni USB typu C nezbytné tuto technologii podporovat nemus.

USB typu C a USB 3.1

USB 3.1 je novy standard USB. Teoreticka Sitka pasma pfipojeni USB 3 je 5 Gb/s, pro USB 3.1 2. generace je rovna 10 Gb/s. To je
dvojnasobna Sitka, stejné rychla jako prvni generace konektoru Thunderbolt. USB typu C neni totéz jako USB 3.1. USB typu C je pouze tvar
konektoru a miiZe obsahovat technologii USB 2 nebo USB 3.0. Tablet Nokia N1 Android pouZiva konektor USB typu C, ale je v ném vse ve
formatu USB 2.0 — dokonce to neni ani USB 3.0. Tyto technologie vSak spolu Uzce souviseji.



Moznosti nastroje System setup (Nastaveni
systému)

® | POZNAMKA: V zavislosti na pocitaéi a nainstalovanych zafizenich nemusi byt nékteré z uvedenych polozZek k dispozici.

Témata:

Funkce Boot Sequence

Navigacni kldvesy

Prehled nastroje System Setup (Nastaveni systému)
Pristup do nastaveni systému

Moznosti obrazovky General (Obecné)

Moznosti obrazovky System Configuration (Konfigurace systému)
Moznosti obrazovky Video (Graficka karta)

Moznosti obrazovky Security (Zabezpecent)

Moznosti obrazovky Secure Boot

Moznosti obrazovky Intel Software Guard Extensions
Moznosti obrazovky Performance (Vykon)

Moznost obrazovky spravy napéjeni

Moznosti obrazovky chovani POST

Moznost obrazovky Virtualization support (Podpora virtualizace)
Moznosti obrazovky Wireless (Bezdratové pripojent)
MoZnosti obrazovky Maintenance (Udrzba)

Moznosti obrazovky System Log (Systémové protokoly)
Konzole SupportAssist System Resolution

Konzole SupportAssist System Resolution

Aktualizace systému BIOS ve Windows

Aktualizace systému BIOS pomoci disku flash USB
Systémove heslo a heslo pro nastaveni

Funkce Boot Sequence

Funkce Boot Sequence nabizi rychly a pohodiny zplisob, jak obejit pofadi spousténi definované v konfiguraci systému a spustit systém
piimo z ur&itého zafizeni (napr. optickéa jednotka nebo pevny disk). B&hem testu POST (Power-on Self Test), jakmile se zobrazi logo Dell,
mUzete:

Otevrete nabidku System Setup (Konfigurace systému) stisknutim klavesy F2.

Otevrete jednorazovou nabidku zavadéni systému stisknutim klavesy F12.
Jednordzové nabidka zavadéni systému obsahuje zafizeni, ze kterych miZete spustit pocitag, a moznost diagnostiky. Moznosti nabidky
zavadéni jsou nasledujic:

Removable Drive (Vyjimatelny disk) (je-li k dispozici)

STXXXX Drive (Jednotka STXXXX)

@l POZNAMKA: XXX predstavuje &islo jednotky SATA.

~
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Optical Drive (Optické jednotka) (je-li k dispozici)
Pevny disk SATA (je-li k dispozici)
Diagnostika

@| POZNAMKA: Po vyb&ru moznosti Diagnostics (Diagnostika) se zobrazi obrazovka ePSA diagnostics (Diagnostika ePSA).

Na obrazovce s poradim zavadéni jsou k dispozici také moznosti pristupu na obrazovku nastroje Konfigurace systému.

Navigacni klavesy

(D | POZNAMKA: V ptipadé vétSiny moZnosti nastaveni systému se provedené zmény zaznamenaji, ale pouZiji se aZ po restartu
pocitace.
Klavesy Navigace
Sipka nahoru Prechod na predchozi pole.
Sipka dolti Prechod na dal3f pole.
Enter Vybér hodnoty ve vybraném poli (je-li to mozné) nebo pfechod na odkaz v poli.
Mezernik Rozbaleni a sbaleni rozeviraci nabidky (je-li to mozné).
Tab Prechod na dalSi specifickou oblast.
(q POZNAMKA: Pouze u standardniho grafického prohlizege.
Esc Prechod na predchozi stranku, dokud se nezobrazi hlavni obrazovka. Stisknuti klavesy Esc na hlavni obrazovce

zobrazi zpravu s pozadavkem o ulozeni veSkerych neulozenych zmeén a restartuje systém.

Prehled nastroje System Setup (Nastaveni systému)

Nastroj System Setup umoZriuje provadet tyto ¢innosti:

Zmeénit informace o konfiguraci systému po pridani, zmeéné nebo odebrani hardwaru v pocitaci.
Nastavit nebo zménit uzivatelem volitelné moznosti, napriklad heslo.
Zjistit aktudlni velikost paméti nebo nastavit typ nainstalovaného pevného disku.

Nez zaCnete nastroj System Setup pouZzivat, doporuCujeme zapsat si informace z obrazovek tohoto nastroje pro pozdgjsi potrebu.

Pokud nejste odbornym uZivatelem pocitace, nastaveni tohoto programu neméiite. Nékteré zmény mohou
zpusobit, Ze pocitac nebude fungovat spravné.

Pristup do nastaveni systému

1 Zapnéte (nebo restartujte) pocitac.
2 Po zobrazeni bilého loga Dell ihned stisknéte klavesu F2.
Otevre se stranka System Setup (Nastaveni systému).

®

POZNAMKA: Pokud &ekate pili§ dlouho a objevi se logo opera&niho systému, potkejte, dokud se nezobrazi plocha
Microsoft Poté vypnéte poditac a akci opakujte.

0]

POZNAMKA: Po zobrazeni loga Dell miiZete také stisknout kldvesu F12 a poté vybrat moZnost BIOS setup (Nastaveni
systému BIOS).

Moznosti obrazovky General (Obecné)

V této sekci jsou uvedeny primarni funkce hardwaru pocitace.




Moznost

System Information

Battery Information

Boot Sequence

Advanced Boot
Options

UEFI boot path
security

Date/Time

Popis
V této sekci jsou uvedeny primarni funkce hardwaru pocitace.

System Information (Systémove informace): Slouzi k zobrazeni verze systému BIOS, vyrobniho &isla,
inventarniho Cisla, Stitku majitele, data prevzeti do vlastnictvi, data vyroby a koddu okamzité obsluhy. Podepsana
aktualizace firmwaru je k dispozici ve vychozim nastaveni.

Memory Information (Pamétové informace): Slouzi k zobrazeni nainstalované paméti, dostupné paméti,
rychlosti paméti, rezimu kanall paméti, technologie paméti, velikosti paméti DIMM A a velikosti paméti DIMM B.

Processor Information (Procesorové informace): Slouzi k zobrazeni typu procesoru, poc¢tu jader, ID procesoru,
aktuélniho taktu, minimalniho taktu, maximalniho taktu, mezipaméti L2 procesoru, mezipaméti L3 procesoru,
moznosti HT a B64bitové technologie.

Device Information (Informace o zafizeni): Slouzi k zobrazeni primarniho pevného disku, disku SSD M.2 SATA,
jednotky M.2 PCle SSD-0, adresy LOC MAC, fadice videa, fadice videa dGPU, verze systému Video BIOS,
pameéti grafické karty, typu panelu, nativniho rozlieni, fadice zvuku, zafizeni Wi-Fi, mobilniho zafizeni a zafizeni
s Bluetooth.

Zobrazi stav baterie a to, zda je pfipojen napajeci adaptér.
UmoZzniuje zménit poradi, ve kterém se pocitaC snazi nalézt operacni systém.

Windows Boot Manager (vychozi)
Boot List Option

— Starsi externi zafizeni

— UEFI (vychozi v systému)

Tato moznost umoznuje nadist starsi volitelné paméti ROM. Ve vychozim nastaveni je moznost Enable Legacy
Option ROMs (Povolit starsi volitelné pamé&ti ROM) zakézéna. Moznost Enable Attempt Legacy Boot (Povolit
pokus o starsi zplsob zavadéni) je ve vychozim nastaveni povolena.

Always, except internal HDD (Vzdy, kromé interniho pevného disku) (vychozi)
Always (Vzdy)
Never (Nikdy)

Slouzi ke zméné data a Casu.

MozZnosti obrazovky System Configuration
(Konfigurace systému)

MoZnost
Integrated NIC

SATA Operation

Popis

Slouzi k ovladani ovladace LAN na desce. Moznost Enable Network Stack (Povolit sitové stohovani) neni ve
vychozim nastaveni vybrana.

moznosti:

Disabled (Neaktivni)
Enabled (Aktivni)
Enabled w/PXE (Aktivni s funkci PXE) (vychozi)

UmozZniuje konfigurovat provozni rezim integrovaného fadice pevného disku SATA.

Disabled (Neaktivni)
AHCI
RAID On (RAID zapnuto) (vychozf)



Moznost

Drives

SMART Reporting

USB Configuration

Konfigurace doku
Dell typu C

USB PowerShare

Audio

Keyboard illumination

Keyboard Backlight
Timeout on AC

Popis
Umozriuje povolit nebo zakazat réizné integrované jednotky.

SATA-0 (vychozi)
SATA-2 (vychozi)
M.2 PCle SSD-0 (vychozi)

Tato funkce fidi, zda jsou chyby pevného disku tykajici se integrovanych jednotek hlaSeny b&hem spousteni
systému. Moznost Enable Smart Reporting (Povolit inteligentni reporting) neni ve vychozim nastaveni vybrana.

Toto je volitelna moznost.

Toto pole slouzi ke konfiguraci integrovaného fadic¢e USB. Jestlize je pole Boot Support (Podpora spoustént)

povoleno, systém umozni spousténi z libovolného UloZisté USB — pevné disky, pamétova jednotka, disketa.

Pokud je port USB povolen, zafizeni, které k nému pripojite, je povoleno a k dispozici pro operacni systém.
Pokud je port USB zakézan, operacni systém nerozpozna zadné zafizeni, které k nému pripojite.
Moznosti jsou nasleduijici:

Enable USB Boot Support (Povolit podporu spousténi z USB) (vychozi)
Enable External USB Port (Povolit externi port USB) (vychozi)

q POZNAMKA: Klavesnice a my§ USB vZdy v nastaveni BIOS funguji bez ohledu na toto nastaveni.

Moznost Always Allow Dell Docks (Vzdy povolit doky Dell) je ve vychozim nastaveni povolena.

Kdyz je tato mozZnost povolena, umoziiuje pripojeni k dokdm fady Dell WD a TB (doky typu C), nezévisle na
konfiguracnim nastaveni adaptéru USB a Thunderbolt.

Kdyz je tato moznost zakazéna, doky se fidi prostfednictvim konfiguracniho nastaveni adaptéru USB a
Thunderbolt.

Toto pole slouzi ke konfiguraci chovani funkce USB PowerShare. Tato funkce vdm umoZzriuje nabijet externi zafizeni
pomoci uloZené energie v baterii prostrednictvim portu USB PowerShare. Moznost Enable USB Powershare
(Povolit funkci USB Powershare) je ve vychozim nastaveni zakazana.

Toto pole povoli nebo zakaze integrovany fadi¢ zvuku. Ve vychozim nastaveni je vybrdna moznost Enable Audio

(Povolit zvuk). MoZznosti jsou nasledujici:

Enable Microphone (Povolit mikrofon) — ve vychozim nastaveni povoleno
Enable Internal Speaker (Povolit interni reproduktor) — ve vychozim nastaveni povoleno

Moznosti jsou nasleduijici:

Disabled (Neaktivni)
Dim (Tlumené)
Bright (Jasné) (vychozi)

Moznosti jsou nasleduijici:

5 seconds (5 sekund)

10 seconds (10 sekund) (vychozi)
15 seconds (15 sekund)

30 seconds (30 sekund)

1 minute (1 minuta)



MoZnost Popis
5 minut
15 minut
Never (Nikdy)

Keyboard Backlight ~ Tato funkce ur€uje Cas vyprseni podsviceni klavesnice, kdyZ je systém napéjen pouze z baterie.

Timeout on Battery  \oznosti jsou nasledujict:

5 seconds (5 sekund)

10 seconds (10 sekund) (vychozi)
15 seconds (15 sekund)

30 seconds (30 sekund)

1 minute (1 minuta)

5 minut

15 minut

Never (Nikdy)

Dotykovy displej Ridi, zda je povolena nebo zakazéna dotykova obrazovka. Dotykovéa obrazovka je ve vychozim nastaveni povolena.

Unobtrusive Mode Pokud je tato moznost povolena, stisknutim klavesové zkratky Fn+F7 vypnete v3echna svétla a zvuky systému.

Disabled (Zakazano) (vychozi)

Miscellaneous Slouzi k povoleni &i zakazani nasledujicich zarizent:

Devices
Enable Camera (Povolit kameru) (vychozi)

Enable Secure Digital (SD) Card (Povolit kartu SD) (vychozf)

Secure Digital (SD) Card Read-Only-Mode (Karta SD v rezimu pouze ke ¢tenf)

Enable Hard Drive Free Fall Protection (Povolit ochranu proti nasledkdim padu pevného disku) (vychozi)
Secure Digital (SD) Card Boot

Moznosti obrazovky Video (Graficka karta)

MoZnost Popis

LCD Brightness Slouzi k nastaveni jasu displeje v zavislosti na zdroji napajeni — z baterie nebo ze sité. Jas LCD se nastavuje
nezavisle pro napéjeni z baterie a z napajeciho adaptéru. Nastavuje se posuvnikem.

Moznosti obrazovky Security (Zabezpeceni)

MoZnost Popis
Admin Password Slouzi k nastaveni, zméné a smazéani hesla spravce.

POZNAMKA: Drive, neZ nastavite heslo systému &i pevného disku, je tfeba nastavit heslo spravce.
Smazanim hesla spravce automaticky smaZete heslo systému a heslo pevného disku.

q POZNAMKA: Usp&&na zména hesla se projevi okamzits.

Vychozi nastaveni: Not set (Nenastaveno)

System Password Umoznfuje nastavit, zmeénit ¢i smazat systémové heslo.

q POZNAMKA: Usp&sna zména hesla se projevi okamZit3.



Moznost

Internal HDD-0

Password

Strong Password

Password
Configuration

Password Bypass

Password Change

Non-Admin Setup
Changes

UEFI Capsule
Firmware Updates

TPM 2.0 Security

Popis

Vychozi nastaveni: Not set (Nenastaveno)

SlouZi k nastaveni, zmé&né a smazani hesla spravce.
q POZNAMKA: Usp&8na zména hesla se projevi okamZit8.

Vychozi nastaveni: Not set (Nenastaveno)

Umozni vynutit, aby byla vzdy nastavena silna hesla.

Vychozi nastaveni: Moznost Enable Strong Password (Povoalit silné heslo) neni vybrana.

POZNAMKA: Pokud je zapnuta moZnost Strong Password (Silné heslo), musi heslo spravce a systémové
heslo obsahovat alespori jedno velké pismeno a jedno malé pismeno a mit alespoii osm znaku.

Slouzi k uréeni minimalni a maximalni délky hesla spravce a systémového hesla.

min-4 — vychozi nastaveni, chcete-li, mizete toto Cislo zvysit.
max-32 — toto &islo mlzete snizit.

Slouzi k povoleni &i zakazani opravnéni k obejiti systémového hesla a hesla interniho pevného disku, pokud jsou
nastavena. Moznosti jsou nasledujici:

Zakazano — ve vychozim nastaveni povoleno
Reboot bypass (Obeijiti pfi restartu)

Slouzi k povoleni ¢i zakazani opravnéni k heslliim systému a pevného disku, pokud je nastaveno heslo spravce.

Vychozi nastaveni: Je vybrana moznost Allow Non-Admin Password Changes (Povolit zmé&ny hesla jiného typu
nez spravce).

UmoZniuje urcit, zda jsou po nastaveni hesla spravce povoleny zmény v moznostech nastaveni. Pokud je tato
moZnost zakazana, pak jsou moznosti nastaveni uzamceny heslem spravce.

Moznost , Allow wireless switch changes® (Povolit zménu pfepinace bezdratového pripojeni) neni ve vychozim
nastaveni vybrana.

Umozfuje vam povolit nebo zakazat rezimy nabijeCky. Tato moznost ur€uje, zda jsou povoleny aktualizace systému
BIOS prostrednictvim aktualizacnich balickd kapsle UEFI. MoZnosti jsou nasledujict:

Enable UEFI Capsule Firmware Updates (Povolit aktualizace firmwaru UEFI Capsule) — ve vychozim nastaveni
povoleno

Slouzi k povoleni modulu TPM (Trusted Platform Module) po spusténi pocitate (POST). Moznosti jsou nasledujici:

TPM On (Modul TPM zapnut) — ve vychozim nastaveni povoleno

Clear (Vymazat)

PPI Bypass for Enable Commands (\/ynechani PPl pro povoleni piikaz() — ve vychozim nastaveni povoleno
PPI Bypass for Disable Commands (Vynechani PPI pro zakazani prikaz()

PPI Bypass for Clear Commands (Obejiti PPl pro mazaci prikazy)

Attestation Enable (Povolit atestaci) — ve vychozim nastaveni povoleno

Key Storage Enable (Povolit flash disk) — ve vychozim nastaveni povoleno

SHA-256 - ve vychozim nastaveni povoleno

Disabled (Neaktivni)

Enabled (Povoleno) — ve vychozim nastaveni povoleno



Moznost

Computrace

CPU XD Support

OROM Keyboard
Access

Admin Setup
Lockout

Master password
lockout

SMM Security
Mitigation

Popis
q POZNAMKA: Chcete-li upgradovat nebo downgradovat modul TPM 2.0, stéhnéte si nastroj baliéku TPM
(software).

Slouzi k povoleni &i zakazéani volitelného softwaru Computrace. Moznosti jsou nasleduijici:

Deactivate (Deaktivovat)
Disable (Zakazat)
Activate (Aktivovat) — ve vychozim nastaveni povoleno

POZNAMKA: MozZnosti Activate (Aktivovat), Deactivate (Deaktivovat) a Disable (Zakazat) trvale aktivuji
¢i zakaZou funkci a poté jiz nebudou povoleny dalSi zmény.

Slouzi k povoleni rezimu Execute Disable u procesoru.

Enable CPU XD Support (Povolit podporu rezimu XD procesoru) — ve vychozim nastaveni povoleno
moznosti:

Enabled (Povoleno) (vychozi)

Disabled (Neaktivni)

One Time Enable (Povolit jedenkrat)

Brani uzivatellm v pfistupu k nastavenim, pokud je nastaveno heslo spravce.

Vychozi nastaveni: Volba Enable Admin Setup Lockout (Povolit zamek nastaveni spravce) je ve vychozim nastaveni
zakazana.

Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

Tato moznost povoluje nebo zakazuje dodate¢né ochrany proti omezeni bezpecnosti UEFI SMM. Operacni systém
mU{ze tuto funkci pouzit jako pomUicku, ktera chrani bezpecné prostredi vytvorené zabezpedenim na zékladé
virtualizace. Tato moznost je ve vychozim nastaveni zakazéana.

Moznosti obrazovky Secure Boot

MoZznost

Popis

Secure Boot Enable Tato moZnost povoli nebo zakéZe funkci Secure Boot.

Expert Key
Management

Disabled (Neaktivni)
Enabled (Aktivni) (vychozi)

Umozriuje manipulovat s databdzemi bezpecnostnich klil pouze v pfipadg, Ze je systém v rezimu Custom Mode
(Vlastni rezim). Moznost Enable Custom Mode (Povolit viastni rezim) je ve vychozim nastaveni zakézéna.
Moznosti jsou nasleduijici:

PK - ve vychozim nastaveni povoleno
KEK

db

dbx

Pokud povolite rezim Custom Mode (Vlastni reZim), zobrazi se odpovidajici moznosti pro klice PK, KEK, db a dbx.

Moznosti jsou nasleduijici:



MoZnost Popis
- Save to File (UloZit do souboru) — UloZi kli¢ do uzivatelem zvoleného souboru.
Replace from File (Nahradit ze souboru) — Nahradi aktualni kli¢ kli¢em z uzivatelem zvoleného souboru.
Append from File (Pripojit ze souboru) — Prida kii¢ do aktualni databaze z uzivatelem zvoleného souboru.
Delete (Odstranit) — Odstrani vybrany kIic.
Reset All Keys (Obnovit viechny kli¢e) — Obnovi klice na vychozi nastaveni.
Delete All Keys (Odstranit v8echny kli¢e) — Odstrani vSechny klice.

POZNAMKA: Pokud rezim Custom Mode (Vlastni reZim) zakaZete, viechny provedené zmény se odstrani
a obnovi se vychozi nastaveni klica.

Moznosti obrazovky Intel Software Guard Extensions

MoZnost Popis

Intel SGX Enable Toto pole poskytuje zabezpe&ené prostredi pro béh kédu a ukladani citlivych dat v kontextu hlavniho operaéniho
systému. Moznosti jsou nasledujict:

Disabled (Neaktivni)
Enabled (Aktivni)
Software Controlled (Rizeno softwarové) (vychozi)

Enclave Memory Tato moznost nastavuje poloZzku SGX Enclave Reserve Memory Size (Velikost rezervni paméti oblasti SGX).
Size Moznosti jsou nasleduijici:

32 MB
64 MB
128 MB

Moznosti obrazovky Performance (Vykon)

Moznost Popis

Multi-Core Support Toto pole uréuje, zda proces mize vyuzit jedno jadro nebo vSechna jadra. Vykon nékterych aplikaci se s dalSimi
jadry zlepsi. Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena. UmoZriuje povolit ¢i zakazat podporu vice jader
u procesoru. Instalovany procesor podporuje dvé jadra. Pokud povolite moznost Multi-Core Support, budou
povolena dvé jadra. Pokud zakazete moznost Multi-Core Support, bude povoleno jedno jadro.

Moznosti:

All (V3e, aktivni moznost ve vychozim nastaveni)
1
2
3
Intel SpeedStep Slouzi k povoleni ¢i zakézani funkce Intel SpeedStep.

Enable Intel SpeedStep (Povolit funkci Intel SpeedStep)

Vychozi nastaveni: Moznost je povolena.

C-States Control Slouzi k povoleni ¢i zakazani dalSich reziml spanku procesoru.

C states (Stavy C)



MoZnost Popis
Vychozi nastaveni: Moznost je povolena.

Intel TurboBoost Slouzi k povoleni ¢i zakdzani rezimu procesoru Intel TurboBoost.
Enable Intel TurboBoost (Povolit technologii Intel TurboBoost)

Vlychozi nastaveni: Moznost je povolena.

HyperThread Slouzi k povoleni &i zakazani funkce HyperThreading v procesoru.

Control
Enabled (Povoleno) — vychozi

Disabled (Neaktivni)

Moznost obrazovky spravy napajeni

MoZnost Popis

AC Behavior Slouzi k povoleni €i zakazani funkce automatického zapnuti pocitaCe, pokud je pripojen napéjeci adaptér.

Vychozi nastaveni: Moznost Wake on AC (Zapnout pfi pFipojeni napajeciho adaptéru) neni vybrana.

Enable Intel Speed  Tato moZnost je ve vychozim nastaveni povolena.
Shift Technology

(Povolit technologii

Intel Speed Shift)

Auto On Time Slouzi k nastaveni Casu, kdy se pocita¢ automaticky zapne. Moznosti jsou nasledujici:

Disabled (Neaktivni)

Every Day (Kazdy den)
Weekdays (V pracovni dny)
Select Days (Vybrané dny)

Vychozi nastaveni: Disabled (Neaktivni)

USB Wake Support Slouzi k povoleni funkce, kdy se po viozeni zaFizeni USB pocitac probudi z rezimu spanku.

POZNAMKA: Tato funkce pracuje pouze v pfipadé, je-li pfipojen napajeci adaptér. Jestlize b&hem rezimu
spanku odeberete napajeci adaptér, konfigurace systému odpoji napajeni vSech porti USB za Gcelem
uspory energie baterie.

Enable USB Wake Support
Wake on Dell USB-C dock (Probuzeni na doku USB-C Dell)

Vychozi nastaveni: Probuzeni na doku USB-C Dell je povoleno.

Wireless Radio MoZnosti:
Control
Control WLAN Radio (Ovladani vysilate WLAN)

Control WWAN Radio (Ovladani vysilate WWAN)

Zadna moZnost neni ve vychozim nastaveni vybrana.

Wake on WLAN Slouzi k povoleni &i zakazani funkce, ktera zapne pocitac, pokud je spustén pomoci signalu sité LAN.



MoZnost Popis
- Disabled (Zak&zano) (vychozi)
LAN Only (Pouze LAN)
WLAN Only (Pouze WLAN)
LAN or WLAN (LAN nebo WLAN)
LAN with PXE Boot (LAN se spusténim PXE)

Block Sleep Tato moznost slouzi k povoleni pfechodu blokd do rezimu spanku (stav S3) v prostredi operacniho systému.
Block Sleep (S3 state) (Rezim spanky blokU, stav S3)

Vychozi nastaveni: Tato moznost je zakazana.

Peak Shift Tato moznost umozfuje omezit na minimum spotfebu energie napajeciho adaptéru béhem energetické Spicky.
Povolite-li tuto moznost, bude pocitac napajen z baterie i tehdy, kdy je pfipojen napajeci adaptér.
Funkce energetické Spicky neni ve vychozim nastaveni povolena.

Nastaveni limitu baterie (15 % az 100 %) — 15 % (ve vychozim nastaveni povoleno)

Advanced Battery = Tato moznost umozriuje maximalizovat stav baterie. Povolite-li tuto moznost, po&itac pouZzije po dobu, kdy

Charge nepracujete, standardni nabijeci algoritmus pro zlepSeni stavu baterie.

Configuration Moznost Enable Advanced Battery Charge Mode (Povolit pokro€ily rezim nabijeni baterie) je ve vychozim nastaveni
zakazana.

Primary Battery Slouzi k vybéru rezimu nabijeni baterie. MozZnosti jsou nasledujici:

Charge

Configuration Adaptive (Adaptivni) — ve vychozim nastaveni povoleno
Standard (Standardni) — UpIné nabiti baterie v béZném rezimu

ExpressCharge — baterie se nabiji kratsi dobu pomoci technologie rychlého nabijeni spole¢nosti Dell. Tato
moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

Primarily AC use (Primérné pouzivat napéjeni ze site)
Custom (Vlastni)

Pokud je zvoleno Custom Charge (Vlastni nabijeni), Ize také nakonfigurovat moznosti Custom Charge Start
(Spusténi vlastniho nabijeni) a Custom Charge Stop (Konec vlastniho nabijen).

POZNAMKA: Véechny reZimy nabijeni nemusf byt k dispozici pro v3echny baterie. Chcete-li povolit tuto
moZnost, zakaZte moZnost Advanced Battery Charge Configuration (Pokrogila konfigurace nabijeni
baterie).

Moznosti obrazovky chovani POST

MoZnost Popis

Adapter Warnings  Slouzi k povoleni €i zakazani nastaveni vystraznych zprav systému (BIOS), pokud pouzivate urcité typy napajecich
adaptérQ.

Vychozi nastaveni: Enable Adapter Warnings (Povolit vystrahy adaptéru)

Numlock Enable Tato moznost urcuje, zda mé byt funkce Numlock povolena pri spousténi systému. Ve vychozim nastaveni je
vybrana moznost Enable Numlock (Povolit Numlock).

Fn Key Emulation Umozriuje pouzivat klavesu <Scroll Lock> na externi klavesnici PS/2 stejnym zpUsobem, jakym pouzivate klavesu
<Fn> na interni klavesnici pocitacCe.



Moznost

Fn Lock Options

Fastboot

Extended BIOS
POST Time

Full Screen logo

Warnings and Errors

Sign of Life
Indication

Popis

Enable Fn Key Emulation (Povolit emulaci klavesy Fn) (vychozi)

Umozriuje, aby kombinace klaves Fn + Esc prepinala primarni chovani klaves F1-F12 mezi standardnimi
a sekundarnimi funkcemi. Pokud tuto moznost zakézete, nebude mozné dynamicky pfepinat primarni chovani
téchto klaves. Dostupné moznosti:

Lock Mode Disable/Standard (Rezim zamku povolen / Standardni) — ve vychozim nastaveni povoleno
Lock Mode Enable or Secondary (Rezim zamku zakazan nebo sekundarni)
Umozriuje urychlit proces spousténi vynechanim nékterych krokl kontroly kompatibility. MoZnosti jsou nasledujici:

Minimal (Minimalni)
Thorough (Nejvyssi) — ve vychozim nastaveni povoleno
Auto (Automaticky)

UmoZniuje vytvorit prodlevu pred zavadénim systému navic. MoZnosti jsou nasledujici:

0 seconds (0 sekund) — ve vychozim nastaveni povoleno
5 seconds (5 sekund)
10 seconds (10 sekund)

Enable Full Screen Logo (Povolit logo na celou obrazovku) — nepovoleno

Tato moznost umoznuje zajistit, aby se pri zjiSténi varovani nebo chyb proces zavadéni namisto zastaveni pouze
pozastavil, zobrazil vyzvu a vy€kal na vstup uzivatele.

Prompt on Warnings and Error (Vyzva pfi varovani a chybach — aktivni) (vychozi)
Continue on warnings (PokraCovat pfi varovani)
Continue on Warnings and Errors (PokraCovat pfi varovani a chybach)

MoZznost Enable Sign of Life Keyboard Backlight Indication (Povolit rozpoznani znameni funk&nosti pomoci
podsviceni kldvesnice) ve vychozim nastaveni povolena.

Moznost obrazovky Virtualization support (Podpora
virtualizace)

MoZznost

Virtualization

VT for Direct I/0

Popis
Slouzi k povoleni &i zakazéani virtualizacni technologie Intel.

Enable Intel Virtualization Technology (Povolit virtualizacni technologii Intel Virtualization Technology): Tato
moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

Povoli nebo zakaze nastroji VMM (Virtual Machine Monitor) vyuzivat dalSi mozZnosti hardwaru poskytované
technologii Intel® Virtualization pro pfimy vstup a vystup.

Enable VT for Direct I/0 (Povalit technologii VT pro pfimy vstup/vystup): Tato moznost je ve vychozim nastaveni
povolena.



Moznosti obrazovky Wireless (Bezdratoveé pripojeni)

MozZnost Popis
Wireless Switch Toto nastaveni urCuje, ktera bezdratova zarizeni Ize ovlddat pomoci bezdratového prepinace.

WWAN - ve vychozim nastaveni povoleno

WLAN - ve vychozim nastaveni povoleno

Bluetooth — ve vychozim nastaveni povoleno

GPS (na modulu WWAN) - ve vychozim nastaveni povoleno

Wireless Device Slouzi k povoleni &i zakazani vnitfnich bezdratovych zafizeni:
Enable

WLAN

Bluetooth

WWAN/GPS

VSechny moznosti jsou ve vychozim nastaveni povoleny.

Moznosti obrazovky Maintenance (Udrzba)

MoZnost Popis

Service Tag Slouzi k zobrazeni servisniho Cisla pocitace.

Asset Tag Umozniuje vytvorit inventarni Stitek pocitace, pokud zatim nebyl nastaven. Tato volba neni ve vychozim nastaveni
nastavena.

BIOS Downgrade V tomto poli Ize obnovit pfedchozi verzi firmwaru systému. Moznost , Allow BIOS downgrade® (Povolit downgrade
systému BIOS) je ve vychozim nastaveni povolena.

Data Wipe V tomto poli Ize bezpecné vymazat data ze vSech zarizeni internich Glozist. Moznost ,Wipe on Next boot*
(Vymazat pri pristim spusténi) neni ve vychozim nastaveni povolena. Seznam ovlivnénych zafizent:

Interni pevny disk / disk SSD SATA
Interni disk SDD SATA M.2

Interni disk SSD PCle M.2

Interni karta eMMC

BIOS Recovery Toto pole umozriuje provést obnovu z nékterych stavl poskozeni systému BIOS pomoci souboru pro obnoveni na
primarnim pevném disku nebo externim kli¢i USB.

BIOS Recovery from Hard Drive (Obnoveni systému BIOS z pevného disku) — ve vychozim nastaveni povoleno
BIOS Auto-Recovery (Automatické obnoveni systému BIOS)

MozZnosti obrazovky System Log (Systémové
protokoly)

MoZnost Popis
BIOS Events Slouzi k zobrazeni a vymazani udalosti po spusténi v ramci volby System Setup (Nastaveni systému) (BIOS).

Thermal Events Slouzi k zobrazeni a vymazani udalosti teploty po spusténi v ramci volby System Setup (Nastaveni systému).



MoZnost Popis

Power Events Slouzi k zobrazeni a vymazani udalosti napajeni v ramci volby System Setup (Nastaveni systému).

Konzole SupportAssist System Resolution

MozZnost Popis
Auto OS recovery  Moznost Auto OS Recovery Threshold (nastaveni prahu automatického obnoveni operacniho systému) fidi
Threshold automaticky tok zavadéni pro konzoli SupportAssist System Resolution a pro nastroj Dell OS Recovery Tool.
VYP
1
2 (vychozi)
3

Konzole SupportAssist System Resolution

MoZnost Popis
Auto OS recovery  MoZnost Auto OS Recovery Threshold (nastaveni prahu automatického obnoveni operacniho systému) Fidi
Threshold automaticky tok zavadeéni pro konzoli SupportAssist System Resolution a pro nastroj Dell OS Recovery Tool.
VYP
1
2 (vychozi)
3

Aktualizace systému BIOS ve Windows

Systém BIOS (Konfigurace systému) se doporucuje aktualizovat tehdy, kdyZz ménite zakladni desku nebo je k dispozici aktualizace.
V pripadé notebookl zajistéte, aby baterie byla piné nabitéd a notebook byl pfipojen do elektrické sité.

0]

POZNAMKA: Pokud je povolena funkce BitLocker, je zapotiebi ji pred zahajenim aktualizace systému BIOS pozastavit a po
dokonéeni aktualizace systému BIOS opét povolit.

1 Restartujte pocitac.
2 Prejdéte na web Dell.com/support.
Zadejte servisni oznageni nebo kéd expresni sluzby a klepnéte na tlacitko Submit (Odeslat).
Kliknéte na moznost Detect Product (Rozpoznat produkt) a postupujte podle instrukci na obrazovce.

3 Pokud se vam nedafi rozpoznat nebo nalézt servisni oznaceni (vyrobni ¢islo), klikn&te na moznost Choose from all products (Vybrat
ze vSech produkt().

4 Ze seznamu vyberte kategorii Products (Produkty).

®| POZNAMKA: Vyberte pFislusnou kategorii, ktera véas dovede na stranku produktu.
5  Vyberte model svého pocitaCe. Zobrazi se stranka produktové podpory pro vas pocitac.
6  Klepnéte na mozZnost Get drivers (Ziskat ovlada&e) a poté na moZnost Ovlada&e a soubory ke stazeni.
Zobrazi se ¢ast OvladacCe a soubory ke stazeni.
7 Kliknéte na kartu Find it myself (Najdu to sam).
Kliknéte na moznost BIOS, zobrazi se verze systému BIOS.
9 Vyhledejte nejnovéjsi soubor se systémem BIOS a klepnéte na odkaz Stahnout.
10 V okné Please select your download method below (Zvolte metodu staZeni) kliknéte na tlacitko Download File (Stahnout soubor).
Zobrazi se okno File Download (StaZeni souboru).



1 Klepnutim na tlacitko Save (Ulozit) uloZite soubor do pocitace.
12 Klepnutim na tlacitko Run (Spustit) v pocitaci nainstalujete aktualizované nastaveni systému BIOS.
Postupujte podle pokynl na obrazovce.

POZNAMKA: Pti aktualizaci verze systému BIOS se doporu&uje nepreskakovat vice neZ tfi revize. Napfiklad: Pokud chcete
aktualizovat systém BIOS z verze 1.0 na verzi 7.0, nainstalujte nejprve verzi 4.0 a poté nainstalujte verzi 7.0.

Aktualizace systému BIOS pomoci disku flash USB

Jestlize v pocitaci nelze spustit systém Windows, avsak je stéle potfeba aktualizovat systém BIOS, stahnéte soubor BIOS pomoci jineého
pocitaCe a uloZte jej na spustitelny disk flash USB.

0]

©) POZNAMKA: Budete potfebovat spustitelny disk flash USB. Dal3i podrobnosti ziskate v nasledujicim &lanku: http://
www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-
deployment-package--dddp-

Stahnéte aktualizacni soubor s pfiponou .EXE pro systém BIOS do jiného pocitace.
Zkopirujte soubor, napf. O9010A12.EXE, na spustitelny disk flash USB.
VloZte disk flash USB do pocitace, ktery potrebuje aktualizovat systém BIOS.

DN -

Restartujte pocitac, a jakmile se objevi logo Dell Splash, stisknéte klavesu F12. Zobrazi se jednorazova spoustéci nabidka (One Time
Boot Menu).

Pomoci Sipek zvolte moZnost USB Storage Device (Pamétové zafizeni USB) a kliknéte na moznost Return (Navrat).
Systém se spusti do prikazového Fadku Diag C:\>.
Napiste plny ndzev souboru, napr. O9010A12.exe, spustte soubor a stisknéte mozZnost Return (Navrat).

o N o o

Nacte se utilita pro aktualizaci systému BIOS. Postupuijte podle pokyn( na obrazovce.
BIOS Update Utility

Thiz utility will update the system BIDF and [irmware. During the
update procedure, your system will restart. Do not interrupt this
procedure once it begins. Do not discoanect the AC power zource (if you
are updating a mobile computer, conmect the AC power adapter).
Interruption of the BIOSATirmware wpdate procedure will likely reander
your system uwnusable.

Do you wizh to continuwe (ysmd7? y
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Obréazek 4. Obrazovka systému DOS pro aktualizaci systému BIOS

Systémové heslo a heslo pro nastaveni

MazZete vytvorit systémové heslo a zabezpecit pocitac heslem.

Typ hesla Popis
Heslo systému Heslo, které je tfeba zadat pred prihlaSenim se k pocitadi.
Heslo nastaveni Heslo, které je tfeba zadat pred ziskanim pristupu a moznosti provadéni zmeén v nastaveni systému BIOS v pocitadi.

Heslo nabizi zakladnf Groveri zabezpe&eni dat v poéitaci.


http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-deployment-package--dddp-
http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-deployment-package--dddp-
http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-deployment-package--dddp-

Pokud pocita¢ nebude uzaméen nebo zlistane bez dozoru, k uloZenym datim miZe ziskat pfistup kdokoli.

©) | POZNAMKA: Systémové heslo a heslo nastaveni jsou zakazéna.

Nastaveni systémového hesla a hesla pro nastaveni

Nové System Password (Systémové heslo) pouze v pfipadg, Ze je status Not Set (Nenastaveno).
Do nastaveni systému prejdete stisknutim tlacitka F2 ihned po spusténi ¢i restartu pocitace.

1 Na obrazovce System BIOS (Systém BIOS) nebo System Setup (Nastaveni systému) vyberte moZnost Security (Zabezpeceni)
a stisknéte klavesu Enter.

Otevie se obrazovka Security (Zabezpeceni).
2 Zvolte System Password (Systémové heslo) a v poli Enter the new password (Zadejte nové heslo) vyvorte heslo.
Nové heslo systému prifad'te podle nasledujicich pokynd:
Heslo smi obsahovat nejvyse 32 znak(.
Heslo smi obsahovat Cisla od O do 9.
Povolena jsou pouze mala pismena (velka pismena jsou zakazana).
Povoleny jsou pouze nasledujici zviastni znaky: mezera, ("), (+), (,), (), (), (), G), (1), (\), (D, ().
VypiSte systémové heslo, ktere jste zadali dfive do pole Confirm new password (Potvrdit nové heslo) a kliknéte na OK.
Po stisku klavesy Esc se zobrazi zprava s poZzadavkem o uloZzeni zmeén.
Stiskem klavesy Y zmény uloZite.
PocitaC se restartuje.

Odstranéni nebo zména stavajiciho hesla k systému nebo
nastaveni

Pred pokusem o odstrané&ni nebo zménu stavajiciho hesla k systému a/nebo konfiguraci ovérte, zda je moznost Password Status (Stav
hesla) v programu System Setup (Konfigurace systému) nastavena na hodnotu Unlocked (Odemceno). Pokud je moznost Password
Status (Stav hesla) nastavena na hodnotu Locked (Zam&eno), stavajici heslo k systému a/nebo konfiguraci nelze odstranit ani zménit.
Nastroj Nastaveni systému oteviete stiskem tlacitka F2 ihned po spusténi ¢i restartu pocitace.

1 Na obrazovce System BIOS (Systém BIOS) nebo System Setup (Nastaveni systému) vyberte moZznost System Security
(Zabezpeceni systému) a stisknéte klavesu Enter.

Otevie se obrazovka System Security (Zabezpec&eni systému).

2 Na obrazovce System Security (Zabezpeceni systému) overte, zda je v nastaveni Password Status (Stav hesla) vybrana moznost
Unlocked (Odemceno).

Po odstranéni stavajiciho hesla systému vyberte moznost System Password (Heslo systému) a stisknéte klavesu Enter nebo Tab.
4 Po odstranéni stavajiciho hesla nastaveni vyberte moznost Setup Password (Heslo nastaveni) a stisknéte kldvesu Enter nebo Tab.

®| POZNAMKA: Po zm&né hesla systému nebo nastaveni zadejte po zobrazeni vyzvy nové heslo. JestliZe heslo systému
nebo nastaveni odstranite, potvrd'te po zobrazeni vyzvy své rozhodnuti.

5  Po stisku klavesy Esc se zobrazi zprava s pozadavkem o uloZeni zmén.
6  Stiskem klavesy Y ulozite zmény a nastroj Nastaveni systému ukongite.
PocitaC se restartuje.



Software

Tato kapitola uvadi podrobnosti o podporovanych operacnich systémech, spolecné s pokyny pro instalaci oviadacu.

Témata:

Konfigurace opera¢niho systému
Stazeni ovladacl

Konfigurace operacniho systému

Toto téma obsahuje seznam operacnich systémU podporovanych ze strany

Tabulka 20. Operaéni systémy

Windows 10 Microsoft Windows 10 Home (64bitovy)

Microsoft Windows10 Professional (64bitovy)

Microsoft Windows 10 National Academic (64bitovy) (Bid Desk)
Ostatni

Ubuntu 16.04 LTS (64bitovy)
NeoKylin 6.0 (64bitovy)

Stazeni ovliadacu

1 Zapnéte notebook.
2  Prejdéte na web Dell.com/support.

3 Kiliknéte na moznost Product Support (Podpora k produktu), zadejte vyrobni Cislo notebooku a kliknéte na moznost Submit
(Odeslat).

®

POZNAMKA: Pokud vyrobni &islo nemate k dispozici, pouzijte funkci automatického rozpoznani nebo ruéné vyhledejte
model notebooku.

Kliknéte na polozku Drivers and Downloads (Ovladace a polozky ke stazeni).

Vyberte operacni systém nainstalovany v notebooku.

Prejdéte na strance dolll a vyberte ovladac, ktery chcete nainstalovat.

Kliknéte na moznost Download File (Stahnout soubor) a stahnéte ovladac pro sv(ij notebook.
Po dokonc&eni stahovani prejdéte do slozky, do které jste uloZili soubor ovladace.

© 00 N OO o N

Dvakrét kliknéte na ikonu souboru ovladace a postupujte podle pokynd na obrazovce.

Ovladaé Cipové sady

Ovladac Cipové sady pomaha systému identifikovat jednotlivé komponenty a presné nainstalovat nezbytné ovladace. Kontrolou nize
uvedenych fadicl ovérte, zdali byla Cipovéa sada nainstalovana v systému. Mnoho béZnych zafizeni se nalézéa pod hlavickou Other Devices
(Jina zafizeni), pokud nejsou nainstalované ovladaCe. Neznama zarfizeni po nainstalovani ovladace Cipové sady zmizi.

Nezapomerite nainstalovat nasledujici ovladacCe; nékteré z nich mohou existovat ve vychozim nastaveni.

Ovlada¢ pro néstroj Intel HID Event Filter



Ovladac pro nastroj Intel Dynamic Platform and Thermal Framework
Ovladac¢ pro Intel Serial IO

Management Engine (nastroj pro spravu)

Pamétova karta Realtek PCI-E

Ovladac radice Serial 10

Oveérte, zdali jsou nainstalované ovladace pro dotykovou podloZku, infratervenou kameru a klavesnici.

v Human Interface Devices
Converted Portable Device Control device
HID-compliant consumer control device
HID-compliant device
HID-compliant system controller
HID-compliant touch pad
HID-compliant touch screen
HID-compliant vendor-defined device
HID-compliant vendor-defined device
HID-compliant vendor-defined device
HID-compliant vendor-defined device
HID-compliant wireless radio controls
12C HID Device
Intel(R) HID Event Filter
Microsoft Input Configuration Device
Portable Device Control device
USB Input Device

v Keyboards
HID Keyboard Device

Obréazek 5. Ovlada¢ radice Serial IO

Ovladag grafického radice

Zkontrolujte, zda je ovladac grafického radice jiz v pocitaci nainstalovan.

Tabulka 21. Ovlada¢ grafického fadice

Pred instalaci Po instalaci

v @ Display adapters ~ q Display adapters
LAl Radeon (TM) 530

4l Radeon (TM) 530

Standard PS/2 Keyboard

B8 Intel(R) UHD Graphics 620

Software
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Ovladace USB

Zkontrolujte, zda jsou ovladace USB v pocitaci nainstalovany.

v i Universal Serial Bus controllers

Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft)
Realtek USB 2.0 Card Reader

UCSI USB Connector Manager

USB Composite Device

USB Root Hub (USB 3.0)

@ -3 =@ - -

Realtek Audio

Zkontrolujte, zda jsou ovladace zvuku v pogitaCi nainstalovany.

Tabulka 22. Realtek audio

Pred instalaci Po instalaci
v iy Sound, video and game controllers v Iy Sound, video and game controllers
ij IntelR) Display Audio iy Intel(R) Display Audio

i Realtek Audio

Ovladace Serial ATA

Nainstalujte nejnovéjsi ovladac Intel Rapid Storage, jenz zaruci nejlepsi vykon. Nedoporucuje se pouzivat standardni ovladaCe systému
Windows pro Ulozisté. Ovérte, zdali jsou v pocitaCi nainstalovany standardni ovladacge sériového rozhrani ATA.

v S Storage controllers
9‘, Intel(R) Chipset SATA/PCle RST Premium Controller
S Microsoft Storage Spaces Controller

OvladacCe zabezpeceni

Tato Cast uvadi bezpe€nostni zafizeni v nastroji Device Manager (spravce zarizeni).

Ovladace bezpecnostnich zafizeni

Zkontrolujte, zda jsou ovladace bezpecnostnich zafizeni jiz nainstalované v pocitaci.



v |9 Security devices
07 Trusted Platform Module 2.0
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Regen
Funkce Real Time Clock reset

Funkce Real Time Clock (RTC) reset umoZiiuje vam nebo servisnimu technikovi obnovit nedavno vydané modely systémU Dell Latitude
a Precision z nékterych situaci No POST/No Boot/No Power (Nefunkéni test POST / nefunkéni zavadéni systému / bez napéjeni).
Funkci RTC reset mlzete na systému inicializovat z vypnutého stavu pouze v pripadé, kdy je pfipojen napéjeci adaptér. Stisknéte vypinac
a pridrzte jej po dobu 25 sekund. Funkce RTC reset systému se spusti po uvolnéni tlaCitka napéjeni.

©) POZNAMKA: Pokud je béhem procesu odpojen napéjeci adaptér nebo je tla&itko napajeni drZeno déle neZ 40 sekund, proces RTC
reset se prerusi.

Funkce RTC reset provede reset systému BIOS do vychoziho nastaveni, zrusi pridéleni rozsifeni Intel vPro a resetuje systémové datum
a Cas. Nasledujici polozky nejsou ovlivnény funkci RTC reset:

Service Tag (Vyrobni &islo)

Asset Tag (Inventarniho Cisla)
Ownership Tag (Stitku majitele)
Admin Password (heslo spravce)
System Password (Systémové heslo)
HDD Password (Hesla HDD)

Key Databases (Databéaze klic()
System Logs (Systémové protokoly)

Nasledujici polozky mohou nebo nemusi byt resetovany podle vlastniho nastaveni systému BIOS:

The Boot List (Seznam zavadéni)

Enable Legacy OROMs (Povolit starsi paméti OROM)
Secure Boot Enable (Secure Boot Povoli)

Allow BIOS Downgrade (Umoznit downgrade systému BIOS)

Rozsirena diagnostika vyhodnoceni systému pred jeho
spustenim Dell — diagnostika ePSA 3.0

Diagnostiku ePSA mlZete spustit provedenim jednoho z nasledujicich krokd:

Stisknutim klavesy F12 b&hem spousténi pocitace a vyb&rem moznosti Diagnostics (Diagnostika).
Stisknutim kombinace klaves Fn+PWR b&hem spousténi pocitace.

Dalsf informace naleznete na strance Diagnostika Dell EPSA 3.0.


http://prm.dell.com/content/cninv000000000038196/GUID-E88C830F-244A-4A25-8E91-363D89769037.html
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